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Instrukcja obstugi serii MTP-200X

Powiadomienia

Copyright® 2020, ShinewayTech® , Wszelkie prawa zastrzezone.

Zadna cze$é niniejszej instrukcji nie moze byé powielana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek
sposob (w tym poprzez elektroniczne przechowywanie i odzyskiwanie lub thumaczenie na jezyk obcy)
bez uprzedniego porozumienia i pisemnej zgody ShinewayTech® | zgodnie z miedzynarodowymi

prawami autorskimi.

Gwarancja

Materiat zawarty w niniejszym dokumencie moze ulec zmianie bez powiadomienia. ShinewayTech®
nie udziela zadnych gwarancji w odniesieniu do tego materiatu, w tym migdzy innymi dorozumianych
gwarancji przydatnoéci handlowej i przydatnoéci do okreslonego celu. ShinewayTech® nie ponosi
odpowiedzialno$ci za btedy zawarte w niniejszym dokumencie ani za szkody przypadkowe lub wtorne
w zwiazku z dostarczeniem, wykonaniem lub wykorzystaniem niniejszego materiatu.

Akumulator jest czgScig eksploatacyjna i nie podlega gwarancji MTP-200X.

Certyfikat ISO9001

Produkowany zgodnie z migdzynarodowym standardem systemu jakos$ci ISO9001 jako czg$¢
ShinewayTech® , ma na celu ciaglte zwigkszanie zadowolenia klientow poprzez ulepszong kontrolg
procesu.

Instrukcje bezpieczenstwa

Na kazdym etapie pracy z tym urzadzeniem nalezy zawsze przestrzega¢ ponizszych instrukcji
bezpieczenstwa. Nieprzestrzeganie jakichkolwiek $rodkow ostrozno$ci lub nieprzestrzeganie
instrukcji spowoduje naruszenie standardow bezpieczenstwa projektowania, produkcji i stosowania
tych instrumentéw. W zadnym wypadku Shineway Technologies nie ponosi odpowiedzialnosci za

konsekwencje wynikajace z naruszenia ponizszych instrukcji.

OGOLNE

Ten produkt jest urzadzeniem klasy bezpieczenstwa 1. Funkcje ochronne tego produktu moga by¢
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jesli jest uzywany w sposob nieokreslony w instrukcji obstugi.

Warunki Srodowiskowe

Zostat zaprojektowany do pracy przy maksymalnej wilgotno$ci wzglednej 95% i na wysokosci do

2000 metrow. Patrz tabele specyfikacji.

Przed podlaczeniem zasilania

Upewnij sig, ze produkt jest ustawiony zgodnie z dostgpnym napigciem sieciowym, zainstalowano
prawidlowy bezpiecznik i zastosowano wszystkie $rodki ostroznosci. Nalezy zwrdci¢ uwage na

zewngtrzne oznaczenia MTP-200X opisane w sekcji Symbole.

Nie uzywac¢ w atmosferze wybuchowej

Nie uzywaj MTP-200X w obecnosci tatwopalnych gazoéw lub opardw.

Nie zdejmuj pokrywy MTP-200X

Personel obstugujacy nie moze zdejmowa¢ pokryw urzadzenia. Wymiana podzespolow i wewngtrzne
regulacje moga by¢ wykonywane wylacznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.

Urzadzenie, ktore wydaje si¢ uszkodzone lub wadliwe, powinno zosta¢ wylaczone i zabezpieczone
przed niezamierzonym uruchomieniem do czasu naprawy przez wykwalifikowany personel

Serwisowy.

Terminy bezpieczenstwa uzywane w niniejszej instrukcji

WARNlNGTI Znak OSTRZEZENIE oznacza zagrozenie. Zwraca
) uwage na procedurg, praktyke itp., ktorych nieprawidlowe wykonanie Iub

nieprzestrzeganie moze spowodowaé obrazenia ciata. Nie nalezy

przekraczaé znaku OSTRZEZENIE, dopoki wskazane warunki nie zostang

w pelni zrozumiane i spetnione.

CAUTION! I Znak UWAGA oznacza zagrozenie. Zwraca uwagg na
procedurg operacyjna lub podobna, ktorej nieprawidlowe wykonanie lub

nieprzestrzeganie moze spowodowac uszkodzenie lub zniszczenie czgsci lub

catego produktu. Nie nalezy wykonywac czynnosci wykraczajacych poza
znak PRZESTROGA, dopoki wskazane warunki nie zostana w pelni

zrozumiane i spelnione.
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UWAGA zawiera informacje, ktore moga by¢ przydatne podczas

uzytkowania i konserwacji MTP-200X.
NOTE I
WARNING! |

Ogloszenia dotyczace bezpieczenstwa laserowego

MTP-200X jest urzadzeniem laserowym. Uzytkownicy powinni unika¢ patrzenia bezposrednio

w wyjscie optyki.

>

Nalezy zawsze unika¢ patrzenia bezposrednio w optyczny port wyjsciowy, gdy MTP-200X jest

wlaczony.
pracy. Nalezy rowniez unika¢ korzystania z mikroskopu lub lupy, poniewaz

korzystanie z takich urzadzen moze skupi¢ bardzo intensywna wiazke na siatkdwcee, co

moze spowodowac trwate uszkodzenie wzroku.

Zawsze zaktadaj ochronna nasadkg przeciwpylowa na port sondy, gdy MTP-200X nie jest uzywany.
uzywany.

Podczas testowania nalezy zawsze unika¢ patrzenia bezposrednio na niepodiaczony
koniec swiattowodu i skierowa¢ niepodtaczony koniec na nicodblaskowy obiekt, jesli
jest dostepny.

Ogloszenia dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego

Jesli konieczne jest zapewnienie catkowitego wylaczenia instrumentu, nalezy podtaczy¢ lini¢ zasilania

i wyjac baterig.

® & & o0

WARNINGII

Zasilacz AC/DC powinien by¢ uzywany wylacznie w pomieszczeniach zamknigtych.

Powietrze w otoczeniu MTP-200X powinno mie¢ swobodny przeptyw.

Korzystanie z narzedzi elektrycznych w poblizu tatwopalnego gazu lub smogu stanowi duze zagrozenie dla
bezpieczenstwa.

W celu uniknigcia porazenia pradem elektrycznym, nie nalezy uzywacé urzadzenia, jesli jego

powierzchnia zewngtrzna uszkodzona (goérna pokrywa, panel itp.).

Tylko wykwalifikowany, profesjonalny personel moze przeprowadzac elektryczng regulacje,
konserwacj¢ i naprawg urzadzenia.

Nawet zasilanie MTP-200X jest odcigte; moc w MTP-200X moze zostaé zelektryfikowana
za jaki$ czas.
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Umowa i oswiadczenie

Przycisk lub menu: Jednostki operacyjne w GUI, ktore mozna klikna¢ rysikiem, oznaczone literami

w nawiasach kwadratowych, np. [Setup] i [Start].

"

Klawisz: Przycisk funkcyjny na panelu przednim, oznaczony litera lub ikona w cudzystowie, np.

—© ) power).

Etykieta opcji: Oznaczone literami w nawiasach klamrowych, np. {Event} i {Trace Parameter}.

Etykieta i podporzadkowanie okreslonych opcji: Oznaczone literami w nawiasach katowych i
kwadratowych, np. <Mode> [Average], co oznacza opcj¢ trybu usredniania; <Wavelength>
[1310nm], co oznacza opcjg dlugosci fali 1310nm.

Tryb lub modul: Oznaczone literami w cudzystowie, np. "OTDR" i "OCI".

NOTE I
Konwersacja: Oznaczone litera w cudzystowie, np. "Potwierdz" i "Anuluj".

UWAGA zawiera informacje, ktore moga by¢ przydatne podczas uzytkowania i konserwacji MTP-
200X.
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1 Informacje ogolne

1.1 Zakres niniejszej instrukcji

Dzigkujemy za wybranie urzadzenia ShinewayTech® . Prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejsza
instrukcja przed uzyciem jakiegokolwiek przyrzadu $wiattowodowego ShinewayTech® . Nalezy

zawsze przestrzegac ostrzezen i przestrog zawartych w niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbgdne do prawidlowej obstugi i konserwacji urzadzenia
ShinewayTech® MTP-200X OTDR, instrukcje dotyczace rozwiazywania problemow, a takze
informacje dotyczace uzyskiwania ustug serwisowych.

1.2 Wprowadzenie

Seria MTP-200X to kompaktowa wielofunkcyjna platforma z systemem operacyjnym Linux. Jest
wygodna i doktadna do automatycznego/rgcznego testowania, testowania wielu dilugosci fali,
zintegrowanej inteligentnej i wielofunkcyjnej analizy.

MTP-200X jest tatwy w obstudze dzigki inteligentnemu interfejsowi uzytkownika i duzemu
kolorowemu ekranowi dotykowemu LCD, duza wbudowana i rozszerzona pamig¢ umozliwia
wygodne przechowywanie danych testowych, dostgp i przesytanie do komputera przez USB w celu
dalszej analizy i raportowania. Oprogramowanie do zarzadzania na komputerze PC moze by¢
uzywane do analizy danych po testach.

Cechy

»  8-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD o duzej ostro$ci i regulowanej jasnosci;

»  Ekran dotykowy, wygodna i elastyczna obstuga;

»  Pamig¢ masowa o duzej pojemnosci;

» Interfejs danych USB, obstuguje rézne rodzaje kopii zapasowych danych;

»  Oprogramowanie komputerowe do analizy, archiwizacji i raportowania danych testowych;
»  Funkcja automatycznego wygaszacza ekranu w celu oszczedzania energii;

»  Podwdjne zasilanie AC/DC;

»  Zoptymalizowane zarzadzanie energia: 10 godzin ciagtej pracy.

Opcjonalne wbudowane moduly funkcjonalne

Modut funkcyjny OTDR, szczegdtowa specyfikacja w pdzniejszych rozdziatach

LS100: Modut stabilizowanego zrodta laserowego (jako OTDR)

PM100: Modut optycznego miernika mocy

MCI100: Modut inspektora ztaczy optycznych, szczegdtowa specyfikacja dla podzniejszych
rozdziatow

VVYVYY

v

RC100: Modut zdalnego sterowania
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»  LMI100: Modut obrazu tacza

1.3 Wyglad produktu

Widok z przodu

D (o]

Rys. 1.1 Widok z przodu

Przycisk wlaczania/wylaczania zasilania znajduje si¢ nizej niz inne przyciski, aby uniknaé
nieprawidtowej obstugi.

Widok z gory

Rys. 1.2 Widok z gory
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1.4 Wskazniki na panelu przednim Wprowadzenie

Ikona Status Znaczenie

Wiyl System wylaczony

System jest wiaczony lub bateria jest w

-@. Zielony petni natadowana

natadowany przy wylaczonym zasilaniu

Wiaczanie/wylaczan , System jest wlaczony lub bateria
ie zasilania Pomaranczowy jost
tadowanie przy wytaczonym
zasilaniu
Laser OTDR lub VFL to

Czerwon;
Y promieniejacy

Tab. 1.1 Wskazniki na panelu przednim Wprowadzenie

1.5 Przyciski na panelu przednim Wprowadzenie

Nazwa Funkcja

Gdy system jest wylaczony, nacisnij i przytrzymaj przycisk przez 1

-C@‘ sekunde, aby wlaczyé system.

Gdy system jest wiaczony, nacisnij i przytrzymaj przycisk przez 3

sekundy, aby wylaczy¢ system.

Tab. 1.2 Przyciski na panelu przednim Wprowadzenie

1.6 Interfejsy przyrzadow Wprowadzenie

-Interfejsy na panelu géornym

MTP-200X jest wyposazony w zlacza FC/PC (wymienne SC, ST i LC).

Nazwa Wyglad Ikona Opis

VFL VFL Wizualny port lokalizatora
usterek
OPM OPM Port miernika mocy optycznej
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Nazwa Ikona Opis
OTDR(SM) OTDR(SM) Port OTDR (tryb pojedynczy)
OTDR(MM) ODTR(MM) Port OTDR (wielomodowy)
Przywrdcenie ustawien
Reset @ .
fabrycznych i
sformatowanie licznika
Port Ethernet 10/100 Mb/s
Port RJ 45 ﬁ .
(port w trybie
gotowosci)
Potaczenie OTDR z
USB — .
urzadzeniami USB
Podtacz OTDR za pomoca
Moc -+ )
zasilacza AC/DC

Tab. 1.5 Porty optyczne

Tlos¢ portdow optycznych zalezy od specyfikacji OTDR, nie wszystkie modele sa wyposazone

W WyZej wymienione porty optyczne

MTP-200X jest urzadzeniem laserowym. Uzytkownicy powinni unikaé
WARNING! 4 o o : T
patrzenia bezposrednio w wyjscie optyki. A uzycie mikroskopu lub lupy
powinno
nalezy réwniez unikaé, poniewaz korzystanie z takich urzadzen moze skupi¢ bardzo
intensywng wiazke na siatkowce, co moze spowodowacé trwate uszkodzenie wzroku.
Promieniowanie laserowe: Aby uniknaé powaznych obrazen oczu, nigdy nie nalezy patrzec¢

bezposrednio w optyczne wyjscia swiattowodowego sprzgtu sieciowego, sprzgtu testowego,

kabli krosowych lub zworek testowych.
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> Podczas pracy MTP-200X nalezy zawsze unika¢ patrzenia bezposrednio w optyczny port

wyjsciowy.

> Zawsze zamykaj ochronna ostong przeciwpytowa na porcie detektora, gdy MTP-200X

nie jest uzywany.

> Podczas testowania nalezy zawsze unika¢ patrzenia bezpo$rednio na niepodtaczony
koniec $wiattowodu i skierowaé niepodiaczony koniec na nieodblaskowy obiekt, jesli

jest dostegpny.

1.7 Ikony GUI Instrukcja

Ikona Status Dzialanie Opis
¥/ Pojawi¢ si¢ - Podtaczony zasilacz
= Zmiana 3 Pokazuje poziom natadowania baterii
czesci wraz z warto$cia procentowa.
zielonej
[)T(] Pojawié si Odtaczona bateria lub stabe potaczenie.
[> s — Kran Uruchom wybrang funkcjg
Wprowadz interfejs konfiguracji, w
# - Kran tym styl, Jezyk i
Setup Ustawienia systemowe itp.
H? — Kran Wprowadz Pomoc biezacego interfejsu
elp
About — Kran Wejdz do interfejsu "Informacje"
— Kran System wylaczony

Tab. 1.6 Ikony GUI Wprowadzenie

1.8 Instrukcja zasilania

MTP-200X wykorzystuje nastepujace zasilacze:

VVVYVYY

automatycznie natadowany.

Zasilacz sieciowy (podtaczany do standardowego gniazdka - tylko do uzytku w pomieszczeniach)
Akumulator litowo-jonowy (automatyczne zasilanie po odlaczeniu zasilacza sieciowego)
Pokrywa stacji dokujacej baterii musi by¢ prawidtowo zamknigta podczas MTP-200X.

Zasilacz sieciowy i zasilanie akumulatorowe mozna przetaczaé bez wptywu na dziatanie urzadzenia
Po podtaczeniu zasilacza AC/DC wbudowany akumulator litowo-jonowy zostanie

W przypadku korzystania wylacznie z akumulatora litowo-jonowego jako zZrodla zasilania,

nastepujace sytuacje moga spowodowaé automatyczne wylaczenie lub nieprawidlowe

dzialanie MTP-200X.

»  Wskaznik natadowania baterii wyswietlany na ekranie LCD zmieni kolor na czerwony (niski poziom

naladowania baterii).

Shineway Technologies, Inc.




Instrukcja obstugi serii MTP-200X

gdy poziom naladowania baterii jest niewystarczajacy, MTP-200X moze si¢ automatycznie
wylaczy¢.

»  Jesli MTP-200X nie jest uzywany przez dtuzszy czas, moze nie wlaczy¢ si¢ prawidtowo.

zasilacz i natadowa¢ akumulator.

1.9 Korzystanie z akumulatora

»  Bateria MTP-200X to akumulator litowy.

» 3,5 godziny do pelnego natadowania

»  Gdy MTP-200X jest tadowany za pomoca zasilacza AC/DC, wskaznik tadowania na
panelu przednim zmieni kolor na czerwony, a po zakonczeniu tadowania zmieni kolor na
zielony.

»  Gdy MTP-200X jest wlaczony i tadowany, wyswietlacz LCD wskaze rowniez stan
fadowania.

| -

aktualny poziom naladowania baterii wynosi 75% catkowitego poziomu natadowania

75%: Pokazuje poziom natadowania baterii procentach, 75% oznacza, ze

baterii.

(X1 : Bateria odtaczona lub potaczenie jest stabe.

¥l
NOTE |

Bateria MTP-200X jest bateria litowo-jonowa wiclokrotnego tadowania. Jesli bateria nie jest uzywana

: Zasilacz podtaczony.

przez dtuzszy czas, nalezy natadowac ja do poziomu 50%-70% przed konserwacja.

CAUTION! I

Akumulator nalezy trzymac¢ z dala od ognia i intensywnego ciepta; nie wolno otwiera¢ ani zwiera¢ akumulatora.
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2 Podstawowe dzialanie

2.1 Przedmowa
W tej czesci przedstawiono podstawowa obstuge MTP-200X. Prosimy o doktadne zapoznanie si¢ z
niniejsza instrukcja w celu zapewnienia optymalnej obstugi. W przypadku napotkania jakichkolwiek

problemdéw podczas obstugi, zapraszamy do kontaktu z personelem technicznym naszej firmy lub

przedstawicielami.

2.2 Wilaczanie/wylaczanie zasilania

Zasilanie wiaczone:

Naciém i przytrzymaj przez 1 sekundg, az zaswieci si¢ wskaznik LED zasilania.

Wylaczenie zasilania:

Nacis’rm 1 przytrzymaj przez 3 sekundy, az wskaznik LED zasilania zgasnie.
NOTE I

Wylaczenie zasilania MTP-200X spowoduje jego catkowite wylaczenie. Po wiaczeniu zasilania

MTP-200X uruchomi si¢ ponownie.

2.3 Wejscie i wyjscie z trybu oszczedzania energii

Gdy zasilanie jest wlaczone, uzytkownik moze ustawi¢ MTP-200X w tryb oszczgdzania energii i

powrdci¢ do normalnego stanu. W trybie oszczgdzania energii pod$wietlenie wyswietlacza LCD
wylaczy sig.

»  Gdy zasilanie jest wlaczone, MTP-200X automatycznie przejdzie w tryb oszczgdzania energii po
jego czas bezczynnoS$ci przekracza wstgpnie ustawiong wartosc.

2.4 Regulacja jasnosci wyswietlacza LCD

Jasno$¢ wyswietlacza LCD mozna regulowac.

7

. . Setup T L .
Dotknij przycisku " ", aby otworzy¢ "Ustawienia" i przeciagnij niebieska kropke, aby przesunac ja w
lewo i w prawo.

Jasno$¢ jest najnizsza po lewej stronie i najwyzsza po prawej stronie.

Shineway Technologies, Inc. 7~
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Turn off LCD |After 10 mins w

Brightness _

2.5 Rozpocznij aplikacje

Gdy MTP-200X jest wlaczony, system zataduje gtowny program MTP-Linux (pakiet
oprogramowania aplikacji) i przejdzie do gldownego okna, jak pokazano na rys. 2.1
Tilaema) Teeh w47%

Friday

%8

Shincmaprech’

27 Nov 2020

- Module | ©& Program I

Start 7

* 0 Help

OTDR oci ol ©
Setup

Rys. 2.1 Okno glowne

Uruchomienie programu OTDR:

1. Wybierz etykiete "Module" i wybierz "OTDR" w oknie gtownym, ikona zostanie

pods$wietlona.

D Start
2. Nastepnie dotknij , aby uruchomic¢ program.

Uruchom inny aplikacji:
1.  Wybierz etykiete¢ "Modut", a nastgpnie wybierz "VFL", "OPM", "OCI" lub "SLS".

Start

2. Nastgpnie dotknij , aby uruchomi¢ program.
(Uwaga: Dotknij dwukrotnie etykiety modutu, aby uruchomic aplikacje).

NOTE
: Program aplikacji jest dostgpny tylko w przypadku zakupu funkcji opcjonalne;j.
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3 Ustawienia wspolne i ustawienia specjalne

3.1 Glowne menu ustawien

W menu ustawien uzytkownik moze skonfigurowac wiele ustawien, w tym jezyk, oszczedzanie

energii i tadowanie domyslne.

Wejscie do gldownego menu ustawien:

>

o o ., Setup . . ..
Gdy zasilanie jest wlaczone, nacisnij przycisk , aby wej$¢ do menu "Setup", jak pokazano ponizej:

Language

‘English

Lab

Turn off LCD ‘After 10 mins v|

Brightness ([ —

Load Default ]

ok || cancel |

Rys. 3.1 Menu ustawien

3.2 Wybierz jezyk

Przelaczanie jezyka:

4

.. Setup . .
1.  Stuknij , aby przej$¢ do menu ustawien.
2. W obszarze jezyka wybierz wymagany jezyk.
3. Nacisnij "OK", aby potwierdzi¢ modyfikacje

Shineway Technologies, Inc. 9-
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3.3 Ustawienie automatycznego oszcz¢dzania energii
Funkcja ta ma na celu oszczg¢dzanie energii akumulatora.
Gdy zasilanie jest wlaczone, MTP-200X automatycznie przejdzie w tryb oszczg¢dzania energii, gdy

czas bezczynnosci przekroczy ustawiona warto$é.

Ustawianie trybu oszczedzania energii:

o4

.. Setup . .
1.  Stuknij ], aby przej$¢ do menu ustawien.
2.  Wybierz preferowana opcj¢ w "Wytacz LCD".

3. Nacisnij "OK", aby wyj$¢ z menu ustawien i uruchomic tryb oszczgdzania energii.

Tryb oszczgdzania energii jest domys$lnie wlaczony, a pod§wietlenie LCD wylacza sig automatycznie

po 10 minutach.

3.4 Domyslne obcigzenie

Ta funkcja stuzy do przywracania domyslnych ustawien fabrycznych systemu. Parametry te obejmuja:

Styl interfejsu, jezyk, oszczgdzanie energii i funkcje OTDR.
Domyslne obciazenie:

p
1. W interfejsie gldownym dotknij .

2. W menu ustawien dotknij przycisku [Zaladuj domyslne], system wys$wietli komunikat

ostrzegawczy: "Przywréci¢ ustawienia fabryczne?".

3. Stuknij "Tak", aby kontynuowac, stuknij "Nie", aby anulowac.

Jesli nie jest to konieczne, nie taduj ustawien domyslnych, poniewaz spowoduje to usunigcie istniejacych ustawien.
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4 Podstawowe informacje o module OTDR

4.1 Zasada dzialania modulu OTDR

OTDR (Optical Time Domain Reflectmeter) to przyrzad pomiarowy stuzacy do identyfikacji cech
transmisji  §wiattowodowej. Shuzy gléwnie do pomiaru thumiennosci catego tancucha
swiattowodowego i dostarczania szczegotow tlumiennosci odnoszacych si¢ do dtugosci, a mianowicie
wykrywania, lokalizowania i pomiaru wszelkich zdarzen w tancuchu §wiattowodowym (zdarzenia
odnosza si¢ do usterek spowodowanych przez splatanie, ztacza i zginanie). Jego nieniszczace,
jednostronne potaczenie i szybkie funkcje pomiarowe sprawily, ze modut OTDR stat si¢ niezbgdnym
narz¢dziem do testowania aplikacji do produkeji, budowy i konserwacji §wiattowodow.

Wady i niejednorodnos¢ samego $wiattowodu powoduja rozpraszanie Rayleigha impulsu §wietlnego
przesytanego w $wiattowodzie. Czg$¢ impulsu $wietlnego jest rozpraszana w odwrotnym kierunku i
jest to tak zwane rozpraszanie wsteczne Rayleigha, ktore w rzeczywisto$ci zapewnia szczegoOty
thumienia zwiazane z dlugoscia.

Informacje odnoszace si¢ do odlegtosci sa uzyskiwane za pomoca informacji o czasie (to jest powdd,
dla ktérego w nazwie OTDR znajduje si¢ "Time Domain"). Odbicie Fresnela wystgpuje na granicy
dwoch medidow o réoznym IOR (na przyklad potaczenia usterek, zlaczy lub konca §wiattowodu).
Odbicie to jest wykorzystywane do lokalizowania nieciaglych punktow na $wiattowodzie. Wielko$¢
odbicia zalezy od réznicy migdzy IOR i gtadkosci granicy.

OTDR wysyta impuls $wiatla do podtaczonego $wiattowodu i odbiera odbicia zdarzen oraz moc
rozpraszania wstecznego impulsu w czasie. Lokalizacja zostanie wy$wietlona na wyswietlaczu LCD.
0§ Y to wartos¢ dB mocy rozpraszania wstecznego, a 0§ X to odlegtos¢.

4.2 Pomiary OTDR i analiza Sladow

OTDR wyswietla moc zwigzana z odlegloscia powracajacych sygnalow. Informacje te mozna do
identyfikacji gtbwnych wtasciwosci tancucha swiattowodowego, takich jak charakterystyka transmisji

optycznej swiatlowodu, ztacza itp.

Pelna automatyczna analiza sladu wykonuje nastgpujace pomiary:
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Lokalizacja zdarzenia (odlegto$¢), koniec lub zerwanie tancucha swiattowodowego
Wspotczynnik thumienia $wiattowodu

Utrata pojedynczego zdarzenia (np. jednego potaczenia optycznego) lub catkowita utrata od gornego
konca do konca

Zasigg pojedynczego zdarzenia, takiego jak odbicie tacznikow (lub stopien odbicia)
Automatyczny pomiar skumulowane;j straty pojedynczego zdarzenia
Lista zdarzen: typ zdarzenia, strata, odbicie i odlegtosc.

VVYVY VVVY

4.3 Podstawowa definicja i klasyfikacja zdarzen

Zdarzenia odnosza si¢ do wszelkich nienormalnych punktéw powodujacych ttumienie lub nagla
zmiang mocy rozpraszania poza normalnym rozpraszaniem $§wiattowodu, ktore obejmuja wszelkiego
rodzaju straty, takie jak zginanie, potaczenia i pgknigcia.

Punkty zdarzen wys$wietlane na wyswietlaczu LCD to nieprawidlowe punkty, ktore powoduja
odchylenie sladow od linii prostej.

Zdarzenia mozna sklasyfikowac jako zdarzenia odbicia i bez odbicia.

4.3.1 Wydarzenia refleksyjne

Gdy czgs¢ energii impulsu jest rozpraszana, dochodzi do odbicia. Gdy wystapi zdarzenie odbicia, na

$ladzie pojawi sig pik, jak pokazano ponize;j:

e [ -

Rys.4.1 Zdarzenie odbicia

4.3.2 Wydarzenia niezwiazane z refleksja

Zdarzenia bez odbicia wystgpuja w okreSlonych punktach, w ktérych wystgpuje pewna utrata
optyczna, ale nie ma rozproszenia §wiatlta. Gdy wystapi zdarzenie bez odbicia, na $ladzie pojawi si¢

spadek mocy, patrz ponizej:
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........
N A
Rys.4.2 Zdarzenie bez odbicia
4.4 Lacze swiatlowodowe i typy zdarzen
Lacze $wiattowodowe i typ zdarzenia:
Typ zdarzenia Opis

= Poczatek tacza §wiattowodowego

n Wydarzenie refleksyjne

- Wydarzenie bez refleks;ji

4 Koniec tacza swiattowodowego

Tab.4.1 Lacze $wiattowodowe i typ zdarzenia

Koniec §wiattowodu mozna zidentyfikowaé poprzez skanowanie pierwszego zdarzenia utraty, ktore

jest wigksze niz prog konca.
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5 Instrukcja obstlugi modulow OTDR MTP-200X

5.1 Glowne cechy modulu OTDR

»  Wysoki zakres dynamiki i krotkie martwe strefy.

»  Pelne probkowanie przy niskim poziomie szumoéw, zapewnia doktadne lokalizowanie przy niskich
stratach.

»  Rozdzielczo$¢ jest doktadna do 10 cm.

»  Wiele modeli testowych, wygodnych do spelnienia wymagan dowolnych warunkow testowych.

CAUTION! I

Przed testowaniem za pomoca OTDR nalezy upewnic sig, ze Swiattowod lub kabel nie jest uzywany i
nie ma w nim wigzki laserowej. W przeciwnym razie moze to spowodowa¢ niedokladny s$lad

testowy, a nawet trwate uszkodzenie OTDR.

5.2 Tryb pomiaru modulu OTDR

Dla wygody OTDR oferuje wiele rodzajow trybéw pomiarowych. Tryby te moga by¢ uzywane w

potaczeniu.

5.2.1 Tryb automatyczny i tryb rgczny

Tryb automatyczny: Obliczanie dtugo$ci widkna, ustawianie parametréw probkowania, pobieranie i

wys$wietlanie $ladu, analiza zdarzen.

Tryb reczny: Tryb zaawansowany, w ktérym uzytkownik moze kontrolowa¢ wszystkie parametry OTDR.

5.2.2 Tryb udredniania i tryb czasu rzeczywistego

Tryb czasu rzeczywistego: OTDR wykona pomiar w czasie rzeczywistym dla ztacza swiattowodu
zewngtrznego i odnowi §lad pomiarowy. W trybie czasu rzeczywistego, o ile uzytkownik nie zatrzyma
pomiaru, bgdzie on wykonywany przez caty czas.

Tryb uSredniania: W trybie usredniania OTDR usredni dane w czasie pomiaru ustawionym przez

uzytkownika, a po przekroczeniu ustawionego czasu automatycznie zatrzyma si¢ i wynik.
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Ogolnie rzecz biorac, sugerujemy tryb usredniania.

5.2.3 Tryb sygnalu na zywo 1 tryb normalny

Tryb sygnalu na zywo: Pomiar $wiatlowodu na zywo, ktoéry wykorzystuje 1625nm do . Tryb ten nie

wplywa na normalng robocza dtugos¢ fali w testowanym wiodknie.

Tryb normalny: Uzyj innej dtugosci fali niz 1625nm (np. 1310nm, 1490nm, 1550nm itp.) Przed

testowaniem upewnij si¢, ze w testowanym wloknie nie ma transmisji laserowe;.

CAUTION! I

Podczas korzystania z trybu In-service, §wiattowod musi by¢ do wtasciwego portu 1625nm. Jesli

zostanie podtaczony do innego portu, moze to spowodowaé niedoktadny $lad testowy, a nawet trwate

OTDR.

¢ Tylko OTDR ma dtugos¢ fali 1625 nm, dostgpny jest tryb serwisowy.

‘ Gdy OTDR pracuje w trybie sygnatu na zywo, inne dtugosci fal (takie jak 1310nm,
1490nm, 1550nm itp.) nie sa dostgpne.

L 2 Powyzsze tryby moga by¢ uzywane w polaczeniu, ale niektdre z nich nie sa dostgpne w
okreslonych warunkach.

5.3 Interfejs OTDR
Po wlaczeniu automatycznie wyswietli si¢ menu glowne
Start

W menu glownym wybierz "Modut OTDR", dotknij , aby przejs$¢ do interfejsu
uzytkownika OTDR, jak ponize;j:
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ﬁ-' VFL |® oOPM @& ocl +  SLS 2019-4-18 09:31 @M15%

——> Pasek powigkszenia

okna nawigacji

Qbszar wyswietlania sladu

o0 4.2 a3 125 16.7 20.9km

Meas. Para. Events Markers Trace Para. Trace Info.

Mode WavelLength Range/PulseWidth Time Start
(% 1310 nm

[ [] 1550 nm et B — = ‘ =
e L I ™ |
Save

Open
\

\ ) Obszar informaciji i funkcji

Obszar szybkiej pomocy

Przyciski wspolnych operacji

Rys. 5.1 Gléwny interfejs OTDR

5.4 Ikony instrukcji w interfejsie OTDR

Nie. Ikona Opis
1 |> Start Rozpocznij testowanie
2 . Zaprzestanie testowania
Stop

3 g Ustawienia parametrow
Setup

4 I' l Zapisz plik $ledzenia
Save

5 . Otworz plik §ledzenia
Open

6 ‘_J _,l- L Powigkszenie $ladu w poziomie

7 :'.9% Pomniejszanie $ladu w poziomie
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Nie. Ikona Opis
8 ﬂ‘,—i)% Powigkszenie $ladu w pionie
9 J'LD\ Pomniejszanie §ladu w pionie
10 =) | .
E ", Widok pelnego $ledzenia
11 ‘ 2] ‘ Przetacznik znacznikow A/B
12 * * Przesuwanie znacznika lub punktu zaznaczenia w
lewo/prawo
13 [V Przelaczanie migdzy punktami znakowania
14 Slad zamkniecia
15 [ Back Powrd6t do poprzedniego menu

Tab.5.1 Przyciski i ikony w gtéwnym interfejsie OTDR

Nie wszystkie ikony sa wy$wietlane w jednym interfejsie, moga by¢ widoczne w réznych interfejsach

funkcjonalnych.

5.5 Przetwarzanie Sledzenia

Oprogramowanie "OTDR Trace Manager" w MTP-Suite stuzy do przegladania i analizy sladow na
komputerze po akwizycji bez podtaczania do MTP-200X.

Przetwarzanie $ledzenia obejmuje:

Edycja sladu (pojedynczy $lad, wiele §ladow)

Drukowanie (drukowanie pojedynczych sladéw, drukowanie wsadowe)
Ponowna analiza $§ladu

Konwersja formatu $ledzenia

VVYVYY

5.6 Dostepny modul OTDR

Szczegodty dotyczace modutu OTDR znajduja si¢ w zalaczniku, w tym dtugos¢ fali, zakres

dynamiczny, martwa strefa itp.
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6 Przygotowanie do korzystania z OTDR

6.1 Instrukcje dotyczace zlaczy

Porty optyczne wyposazone w MTP-200X to FC/PC (wymienne SC, ST i LC).

6.2 Czyszczenie i podlaczanie do swiattowodu

Aby zapewni¢ doktadno$¢ pomiaru, przed nalezy wyczyscic i prawidtowo podtaczy¢ swiattowod.

Podlaczenie $wiattowodu do portu OTDR nie wymaga uzycia narzedzi.

» Informacje na temat czyszczenia portu optycznego i ztacza znajduja si¢ w czgsci
"Konserwacja i kalibracja".

»  Wyczy$¢ ztacza i sprawdz, czy typ ztacza Swiattowodowego to FC/PC.
»  Podtacz $wiattowodd do portu OTDR.

NOTE

!

Nieprawidtowo podtaczony swiattowdd moze powodowac powazne straty i odbicia.

WARNING!

i

Przed przystapieniem do testow nalezy zapoznac si¢ z instrukcjami bezpieczenstwa zawartymi w niniejszym
podreczniku, aby zapewnié¢ bezpieczenstwo osobiste.

CAUTION!

i

‘ Podczas testowania za pomoca OTDR, o ile nie jest on podtaczony do okreslonego portu
optycznego, nalezy upewnic si¢, ze w testowanym wioknie nie ma dziatajacego lasera, w
przeciwnym razie moze to spowodowac nieprawidlowe wyniki.

nawet trwate uszkodzenie urzadzenia testowego.

® N nalezy dokrgcac ztaczy zbyt mocno, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie $swiattowodu i
portu optycznego.
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7 Test za pomoca OTDR

7.1 Szybki test OTDR

1. Sprawdz potaczenie migdzy swiattowodem a portem optycznym OTDR, upewnij sig, ze

jest dobrze podtaczone.

Start

2. Stuknij ikong

3. Stuknij ikong Stop , aby zatrzymac testowanie.

Rys. 7.1 przedstawia interfejs OTDR po akwizycji $ladu:

, aby rozpoczaé testowanie.

L 4
¢

Stuknij przycisk [Start] za pomoca rysika.

VFL (] OPM *Y ocl . SLS 2019-4-18 09:31 WM 15%
[d AB.7.1310.sor B
4B
e r3)
48.00
42.00 =|'1’E_)
36.00 5
30.00
24.00
18.00
12.00
6.00
- 4
GB%.D 42 83 125 167 20.9km @\
Meas. Para. Events Markers Trace Para. Trace Info.
Mode WaveLength Range/PulseWidth Time D Start ?
(% 1310 hm - Help
I
|
B || Qoo || GRS | <] _
s "
iAveraging vi [11625 nm ! | [ ] In_l g
Open | Save | Setup ||
Rys. 7.1 Interfejs akwizycji Sciezek OTDR

Podczas testowania usredniony $lad jest wySwietlany w obszarze wyswietlania §ladu i

odswiezany w okre§lonych odstgpach czasu, a §lad po zakonczeniu testowania jest sladem

koncowym.

podczas testu.

Uzytkownik moze zatrzymac testowanie w dowolnym momencie, aplikacja wszystkie informacje

Shineway Technologies, Inc.
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przystanki.

€  Po zakonczeniu testu lub przerwaniu go przez uzytkownika, system przeprowadzi
automatyczna analize, ktora zajmie okoto 5 sekund lub dtuzej, zanim uzytkownik bedzie
mogt rozpoczaé nowy test.

& W trybie uéredniania interfejs pokaze pozostaty czas testu.
€@ W trybie czasu rzeczywistego test bedzie kontynuowany, dopoki uzytkownik go nie zatrzyma.

7.2 Przetwarzanie Sledzenia

Po zakonczeniu testu i automatycznej analizy typy zdarzen zostana wyswietlone ponizej obszaru
sledzenia; uzytkownik moze przejrze¢ wszystkie informacje o zdarzeniach na liscie zdarzen, ktora
znajduje si¢ na etykiecie {Events}.

Po zakoficzeniu testu i automatycznej analizy uzytkownik moze zapisa¢ §lady. Wigcej informacji na
ten temat znajduje si¢ w sekcji "Zapisywanie $ladu".

Po zakonczeniu testu i automatycznej analizy uzytkownik moze wyswietli¢ szczegoty $ladu i
przeprowadzi¢ reczng analizg. Wigcej informacji na ten temat znajduje si¢ w sekcji "Operacja
przegladania i analizy $ladu".

Po zakonczeniu testu i automatycznej analizy uzytkownik moze rozpocza¢ nowy test po zarejestrowaniu $ladu.

Aplikacja zacheci uzytkownika do zapisania niezapisanego $ladu przed rozpoczgciem nowego testu.

7.3 Niezapisane slady

Niezapisane $lady zostang oznaczone jako "*U_xxxx" (xxxx oznacza biezaca dtugos¢ fali testowej),
ktora jest wyswietlana w lewym gérnym rogu obszaru wyswietlania $ladu.

7.4 Save Trace

Po zakonczeniu testu uzytkownik moze zapisac¢ §lad z informacjami o parametrach. Zawarto$¢

obejmuje parametry §ledzenia itp.

Procedura:

1.  Stuknij [Zapisz] w prawym dolnym rogu gtdéwnego interfejsu, a pojawi si¢ dialogowe
Zapisu.

2.  Format pliku: Uzytkownik moze wybra¢ format pliku ".sor" lub ".jpg".
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3.  Uzytkownik moL?j;Lhnna(é przycisk w gornej czeséci okna dialogowego
zapisu pliku, aby wybra¢ katalog zapisu.
4.  Uzytkownik moze edytowa¢ nazwe pliku do ; nazwa pliku sktada si¢ z liter i cyfr,
ktére mozna wprowadzi¢ za pomoca klawiatury programowe;.
5.  Zapisywanie pliku: W oknie dialogowym zapisu dotknij przycisku [Zapisz], aby zapisa¢ plik.
6.  Stuknij [Anuluj], aby anulowaé zapisywanie pliku.

Okno dialogowe zapisywania i opcje pokazano ponizej na rys. 7.2:

oTL Save File £175%

L ABA4l | sokin  [F/medialcard/OTDR/autosave oo oarEBE

dB
54,00 8 0716-1 #2019 3 7 2019 56 @2019 75 .J__l:)
oo 20191 4 §§2019 3 13 2019 5_7 2019 7 8 .

' #2019 1.9 2019 3 14 2019 5 9 2019 7.9
= 2019 1_11 & 2019_3_15 f§ 2019_5_10 [ 2019_7_16 _.D
3600 8 2019_1_15 & 2019_3_22 2019 5_14 i 2019_7_17 =
o 2019 1 16 ¥ 2019_3_25 [ 2019 _5_22 i 2019_7_18 -
o #2019 1_17 § 2019_3_27 [ 2019_5_28 ¥ 2019 _8_8 J'L’_D\

: #2019 1_21 #2019 4_1 [ 2019_5_30 & New Folder
18.00 #2019 1_31 7 2019 4 8 2019 6 4 | | eersor =
12.00 2019 2 20 2019 4 9 2019 6 5 |  hahaha xxxxxxxx.sor @\
i #2019 2 21 & 2019_4_10 2019 _6_10

- f§ 2019 2_25 ¥ 2019_4_15 [ 2019_6_12
s 9 2019_2_26 ¥ 2019_4_17 [ 2019_§
2019 2 27 ¥ 2019_4_18 [ 2019
Meas| |#S 2019 2 28 § 2019_4_23 ¥ 2019
- M
| File name ||
[averagin{ File type |OTDR Trace Files (*.sor)

Rys. 7.2 Okno dialogowe Zapisz

@ Tytul pasek pokazuje biezacy biezacy folder $ciezka, jak pokazany
na  Rys 7.2: \SDMMC _DISK\Traces\".
€  System automatycznie wprowadzi nowo utworzony folder.

€ Po pliku jego nazwa zostanie wy$wietlona w lewym gérnym rogu obszaru . Nalezy
pamigtaé, ze wyswietlane bedzie tylko pierwsze 10 znakdéw nazwy pliku i

n_n

pozostate sa skracane znakiem

@ Jcsli nazwa pliku do zapisania juz istnieje, system wyswietli komunikat ostrzegawczy.
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7.5 Otworz zapisany Slad

Nacisnij przycisk [Otwérz] w prawym dolnym rogu interfejsu OTDR, aby otworzy¢ zapisany $lad.
1. W trybie wyswietlania pojedynczego $ladu, podczas otwierania nowego $ladu, aktualnie
wys$wietlany §lad zostanie zamknigty.
2. W trybie wyswietlania wielu §ladow uzytkownik moze otworzy¢ i wyswietli¢ do czterech

sladow jednoczesnie.

€@  Wiaczenie/wylaczenie trybu wyswietlania Multi-trace w OTDR Setup poprzez
zaznaczenie/odznaczenie opcji "Multi-trace" w Display Option.

€ Slad w formacie " jpg" nalezy zatadowa¢ do komputera w celu wyswietlenia.

7.6 Operacja przegladania i analizy Sladow

Uzytkownik moze powigkszac¢/zmniejszac §lad, wykorzystujac markery i punkty oznaczania do
charakterystyki §ladu, w tym strat, thumienia, odbicia itp. Normalne przegladanie i analiza §ladow
obejmuje:

1. Powigkszanie/zmniejszanie $ladu, obstuga dotykowa.

2. Pokaz znacznik, obstuga dotykowa.

3. Przesuwanie znacznika, obstuga dotykowa.

4. Znacznik przetacznika, obstuga
dotykowa. Konkretne operacje sa

nastgpujace.

Powig¢kszanie/pomniejszanie Sladu:

» W obszarze wyswietlania §ladu narysuj ramk¢ wyboru od lewego gornego rogu do
prawego dolnego rogu, aby powigkszy¢ slad.

»  Narysuj ramkg zaznaczenia od prawego dolnego rogu do lewego gérnego rogu, aby
pomnigjszy¢ $lad.

Pokaz znacznik A/B:

»  Dotknij etykiety {Markers} w gtownym interfejsie OTDR, a znaczniki lub etykiety
znacznikéw pojawia si¢ w obszarze wyswietlania $ladu.
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Szybko przesun znacznik:

»  Wybierz i przytrzymaj znacznik, przeciagnij go w lewo lub w prawo, aby szybko przesunac.

»  Lub dotknij przycisku [ . 11 » ] na etykiecie {Markers}, aby przesunaé aktywny
znacznik w lewo lub w prawo.

Przelaczanie znacznikéw A/B:

N
»  Naci$nij przycisk! , aby przetaczy¢ znaczniki A/B na etykiecie {Markers}.

»  Lub stuknij znacznik, aby wybra¢ w obszarze wy$wietlania §ladu za pomoca rysika.

€@ Podczas trzymania i przesuwania markera za pomoca rysika nalezy uzy¢ odpowiedniej
sily, w przeciwnym razie operacja moze si¢ nie powies¢. Sprobuj kilka razy, aby sig
przyzwyczaic.

‘ Obstuga znacznikow i ponowna analiza nie maja zastosowania do §ladu w formacie ".jpg".

L J Wigcej informacji mozna znalez¢ w sekcji "Analiza §ledzenia i obshuga zdarzen".

7.7 Okna informacyjne i funkcyjne

Okna informacyjne i funkcyjne znajduja si¢ w dolnej czgéci interfejsu OTDR. Informacje obejmuja:
Listg zdarzen, parametry pomiaru, informacje o znacznikach (znacznik A/B, punkty znakowania i
itp.), parametry $ladu i informacje o $ladzie.

Opis okien informacyjnych i funkcyjnych:

Etykieta Funkcja

Parametry pomiaru:
Miara. Para. . . L
Tryb, dlugos¢ fali, zakres, szeroko$¢ impulsu, czas usredniania itp.

Wydarzenia IDodaj zdarzenie, zmodyfikuj zdarzenie, usun zdarzenie i przeanalizuj zdarzenie.
Znaczniki Przetaczanie A/B, przesuwanie, blokowanie, analiza strat i odbic.

Trace Para. Sledzenie parametrow testowych

Informacje o Przegladanie i edycja informacji o kablach i §wiattowodach.

sladzie.

Tab. 7.1 Opis okien informacji i funkcji

Uwaga: Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w sekcji "Analiza §ledzenia i obstuga zdarzen".
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7.7.1 Informacje o przetaczniku i okna funkcji

Stuknij etykiety okien informacyjnych i funkcyjnych, aby je przetaczy¢.

7.7.2 Informacje o wydarzeniach

Dotknigcie przycisku {Wydarzenia} spowoduje wyswietlenie okna informacji
wydarzeniach. Stuknij [A] i ['¥ ] na paskach przewijania, aby przejrzec

informacje o zdarzeniach.

7.7.3 Ponowna analiza

Jesli prog nie jest satysfakcjonujacy, nalezy zmieni¢ prog, a nastgpnie ponownie przeanalizowaé $lad
za pomoca tej , aby uzyskac satysfakcjonujacy $lad.

Ponownie przeanalizuj §lad:
1. Jesli to mozliwe, sprawdz lub zresetuj prog.
2. W {Events}, dotknij [Analyze], system ponownie przeanalizuje $lad.

3. Po zakofczeniu analizy lista zdarzen pokaze nowe wyniki.

€@ Ponowna analiza $ladu moze spowodowa¢ usunigcie dodanych zdarzen, wznowienie
zdarzen poprawionych i powrot zdarzen usunigtych itp.

€  Wiecej informacji na temat obshugi zdarzen mozna znalezé w sekcji "Analiza $ledzenia i
obstuga zdarzen".

7.8 Przesylanie sladu do komputera

Na komputerze uzytkownik moze elastycznie zarzadza¢ plikiem §ledzenia.

Skopiuj lub przenies §lad do komputera:
1. Uzytkownik moze skopiowaé zapisany slad do komputera przez USB za pomoca oprogramowania PC
2. Uzytkownik moze tez skopiowac i przenie$¢ zapisany $lad do komputera za pomoca

przenosnego twardego / pamigci flash USB

Wigcej informacji na temat obstugi mozna znalez¢ w sekcji "Zarzadzanie plikami i danymi"
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7.9 Uzyskaj pomoc dotyczacg OTDR

W
Stuknij [Help] lub "?" (POMOC), aby uzyska¢ szczegdlowa pomoc, stuknij " N " (WSTECZ), aby wyjsc.
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8 Testowanie Swiattowodow w trybie automatycznym

8.1 Instrukcja trybu automatycznego testowania

Jesli nie znasz dlugosci $wiattowodu, mozesz po prostu uzy¢ funkcji automatycznego testowania, aby

uzyskac slad i przeanalizowac.

Po uruchomieniu trybu automatycznego OTDR automatycznie oszacuje dlugos¢ swiattowodu, ustawi

parametr probkowania, pobierze $lad i wyswietli list¢ zdarzen itp.

W trybie automatycznym uzytkownik moze bezposrednio ustawic¢ nastgpujace parametry.

»  Dlugos¢ fali uzywana do testowania (co najmniej jedna dtugosé fali)
»  Okres testowania

Po uruchomieniu trybu automatycznego, w zaleznosci od sytuacji tacza swiattowodowego taczacego

sprzgt, program automatycznie oszacuje optymalne ustawienie i zajmie to okoto 5 sekund. Jesli
testowanie zostalo przerwane, zadna data nie zostanie wyswietlona.

CAUTION! I

Z wyjatkiem okreslonego portu $wiatta (port $wiatta uzywany do testow online), nie nalezy podtaczad

swiattowodu, ktory taduje sygnal do portu OTDR, kazdy sygnat zewnetrzny powyzej -30dBm
wptynie na probkowanie OTDR i spowoduje trwate uszkodzenie OTDR.

8.2 Procedury trybu automatycznego testowania

Testowanie i §ledzenie w trybie automatycznym:

1. Podtacz swiattowdd do prawego portu OTDR.

2. Ustaw parametr: ustaw "Zakres" na "AUTO".

D Start

3. Ustaw czas testu.

4. Rozpocznij testowanie: Uzyj rysika
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5. Po zakonczeniu testu mozna zapisac §lad, sprawdzi¢ §lad, ponownie przeanalizowac¢ §lad

itp. Jesli chodzi o szczegotowy sposob dziatania, zapoznaj si¢ z poprzednim akapitem.

& Podczas automatycznego testowania zakresem jest "AUTO".
€ Podczas ustawiania parametru, jesli parametr §wiattowodu nie jest jasny, mozna
bezposrednio uzy¢ warto$ci domyslnej, ale moze to spowodowaé wigkszy blad testowania.
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9 Testowanie Swiattowodu w trybie r¢ecznym

Tryb reczny umozliwia bardziej precyzyjne ustawienie roznych parametrow testu.

Jesli znana jest ogdlna sytuacja $wiattowodu, uzytkownicy moga precyzyjnie ustawi¢ parametry i
uzyskaé bardziej idealny wynik testu.

Prawidtowe ustawienie parametrow jest podstawowym warunkiem doktadnego pomiaru $wiattowodu.

Podczas pracy w trybie rgcznym nalezy ustawi¢ niezbgdne parametry zgodnie z wymaganiami.

9.1 Wspolne parametry uzytkowania dla testow OTDR

Po wyswietleniu parametrow testowych na karcie opcji {Meas. Para.} na powierzchni OTDR,

uzytkownicy moga je wygodnie ustawic.

Parametr Definicja

Zasigg Zakres odlegloéci testowania

Szeroko$¢ impulsu Szerokos¢ impulsu laserowego wysytanego do $wiattowodu przez
OTDR

Czas usredniania Czas testowania, wybierz odpowiedni czas testowania

Dlugos¢ fali Dhugosé¢ fali lasera, testowanie wyboru dtugosci fali lasera

Tryb Tryb testowy, wybor trybu testowego

Tab. 9.1 Arkusz parametrow powszechnego uzytku OTDR

9.2 Konfiguracja parametrow testu OTDR

4

Setup
Parametry testowe w tej sekcji nalezy ustawi¢c w "Ustawieniach OTDR", dotknij na
powierzchni OTDR, aby wejs¢.

Te parametry testowe obejmuja: Ogolne ustawienie §wiattowodu, ustawienie parametrow analizy i itp.

Parametr Definicja

IOR $wiatlowodu, ktory wptywa na predkos¢ transmisji lasera.
IOR Nalezy ustawi¢ oddzielnie w zalezno$ci od pracy

dtugosc fali wzglednie
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Parametr

Definicja

Wspotczynnik rozproszenia

Nazywany roOwniez rozproszeniem wstecznym, ktore wptywa na
moc rozproszenia wstecznego lasera we wioknie.

Prog nieodbicia

Nazywany rowniez progiem wykrywania strat w ztaczu. Zdarzenie
bez ze strata wtraceniowa wigksza niz ten prog bedzie

wys$wietlane na ekranie.

Prog odbicia

Nazywany réwniez wspotczynnikiem odbicia. Zdarzenia odbicia z
tlumiennos$cia wtraceniowa wigksza niz ten prog beda wyswietlane
na $ladzie.

Prog koficowy

Nazywany rowniez progiem wykrywania konca swiattowodu.
Pierwsze zdarzenie z thumiennos$cia wtraceniowa wigksza niz ten
prog jest identyfikowane jako koniec §wiattowodu, a wszystkie
kolejne zdarzenia to

ignorowane przy $ledzeniu.

DomySlny

Przywrd¢ wartosci po opuszczeniu fabryki

Tab. 9.2 Arkusz ustawien parametrow testu OTDR

9.3 Wyswietlacz OTDR i inna konfiguracja

Obejmuje to ustawienie metody zapisu, testowego obszaru wy$wietlania itp. Ustawienie parametrow

w tej czgsci nie wplynie na wynik testu.

Ustawienie

Tres¢

Wyswietlanie linii siatki

Jesli zostanie , linia siatki bedzie wyswietlana podczas , w przeciwnym
razie nie bedzie wyswietlana.

Obstuga wielu §ladow

Jesli zostanie , obstuguje testowanie i wySwietlanie wielu §ladow,
w przeciwnym razie przetestuj tylko pojedynczy slad i wyswietlacz.

okno nawigatora

Po wybraniu tej opcji, w prawym gdérnym rogu okna $ledzenia pojawi
si¢ okno nawigatora S$ledzenia, ulatwiajace  sprawdzenie
zakontraktowanego rysunku catego $ladu. W migdzyczasie mozna
sprawdzi¢ lub przesunaé powigkszenie pozycji okna.

Jesli nie zostanie wybrana, okno nawigatora nie bgdzie widoczne, a
system domyslnie wybierze "okno nawigatora".

Wyswietlacz pasek narzedzi
pasek
narz¢dzi powigkszania

Jesli zostanie wybrana, po prawej stronie okna §ledzenia pojawi sig¢
pasek narzedzi powigkszenia; jesli nie zostanie wybrana, powigkszenie
nie bedzie dostgpne.

pasek narzedzi, ale wigksza strefa wySwietlania $ladu.

jednostka dtugosci

Ustawienie wyswietlanej jednostki dtugosci.

Tab. 9.3 Wyswietlanie OTDR lub ustawianie innych parametrow

9.4 Tryb testu w czasie rzeczywistym i Srednim

Uzytkownik moze wybracé tryb testowy "Czas rzeczywisty" i tryb testowy "Us$rednianie" zgodnie z

wymaganiami:
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1. W trybie czasu rzeczywistego przyrzad testuje zewngtrzne potaczenie $wiattowodowe w

czasie rzeczywistym i od$wieza wys$wietlany $lad testowy w czasie rzeczywistym. Gdy

przyrzad pracuje w trybie » /.

tryb czasu rzeczywistego, uzytkownik stuknie [Stop] lub nacisnie " " (Start/Stop),
test zostanie zatrzymany lub wznowiony.

2. W trybie uséredniania urzadzenie gromadzi i usrednia dane testowe zgodnie z czasem
ustawionym przez uzytkownika. Czas testu jest rowny lub dtuzszy od czasu testu
ustawionego przez uzytkownika, a §lad zostanie wyswietlony po jego zakonczeniu. W

normalnych warunkach uzytkownik wybiera tryb $redni.

Instrukcja obstugi

v/ Tryb czasu rzeczywistego i tryb $redniej sg kontrolowane przez [Czas
rzeczywisty/Srednia] w {ustawienie testu} <tryb testu>.

v Gdy przycisk podswietla si¢ i wy$wietla "Srednia", oznacza to tryb $redni; gdy przycisk
zwisa 1 wyswietla "Czas rzeczywisty", oznacza to tryb czasu rzeczywistego.

v' Dotknigcie przycisku spowoduje zmiang migdzy czasem $rednim a rzeczywistym.

9.5 Konfiguracja zasi¢gu

W ogdlnych warunkach, ustawienie zakresu ma na celu wybranie zakresu wzglgdnego zgodnie z

rzeczywista dhugoscia swiattowodu; zagwarantuje to doktadno$¢ testu.
Opcje zasiegu: Auto,1,3km, 2,5km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km , 160km, 240km itd.
Dzialanie:

Stuknij w odpowiednie ustawienia zakresu.

¢ "Auto"to tryb automatycznego testowania OTDR; po wybraniu tej funkcji MTP-200X
inteligentnie wybierze odpowiedni zakres testowy i odpowiednia szeroko$¢ impulsu do
testowania. Uzytkownik nie potrzebuje

aby ustawi¢ dowolne parametry.
‘ Warto$¢ domyslna to "Auto".

9.6 Konfiguracja szerokos$ci impulsu

Wyboér szerokosci impulsu wptywa na dynamike i rozdzielczo$¢ $ladu, wybdr mniejszej szerokosci do
testowania moze uzyskaé wyzsza rozdzielczos¢ odleglosci 1 mniejsza martwa strefg, ale dynamika z
pewnos$cia ulegla uszkodzeniu; odwrotnie, szersza szeroko$¢ impulsu moze uzyska¢ wyzsza

dynamike, przetestowa¢ dhuzszy $wiattowdd, ale
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bedzie to miato wptyw na rozdzielczo$¢ i martwa strefe, uzytkownik musi wybra¢ pomigdzy

dynamiczng i martwa strefa.

Dzialanie:

Stuknij numer szeroko$ci impulsu w strefie parametrow szerokosci impulsu.

‘ Warto$¢ domyslna: Auto

‘ Gdy zakres odleglosci jest ustawiony na "Auto", szerokos¢ impulsu bedzie ustawiona na
"Auto", bez potrzeby ustawiania przez uzytkownika.

¢ Dostepne beda rdézne opcje szerokosci impulsu w zaleznos$ci od zakresu odlegtosci.

9.7 Konfiguracja czasu usredniania

Czas testu wplywa na SNR §ladu testowego, im dluzszy czas testu, tym wyzszy SNR i wigksza
dynamika; tak wigc, podczas testowania $wiattowodu na duze odleglosci i sprawdzania zdarzenia
odleglego konica, nalezy wybra¢ dtuzszy czas testu.

Dzialanie:

Stuknij numer przedziatu czasowego w strefie przedzialu czasowego.

’ Czas u$redniania: Auto, Szybki, 15s, 30s, 45s, 60s, 90s, 120s, 180s itd.

@  Wartosc domyslna to 60s

9.8 Konfiguracja dlugosci fali lasera

Wybierz okreslona pojedyncza dtugosé¢ lub wybierz wiele dtugosci fali.

Efektywna dtugos¢ fali bedzie rd6zna w zaleznosci od zakupionych modutow.

9.9 Ustawienie IOR

IOR jest kluczowym czynnikiem wptywajacym na szybko$¢ transmisji laserowej w §wiattowodzie; w
tym przypadku konfiguracja IOR ma bezposredni wptyw na doktadnos$¢ pomiaru. Ogoélnie rzecz
biorac,
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Parametr IOR jest dostarczany przez producenta $wiattowodu i mozna go ustawi¢ z doktadnoscia do
pigciu cyfr po przecinku w zakresie od 1,00000 do 1,99999.

9.10 Ustawienie wspolczynnika rozproszenia (rozproszenie wsteczne)

Wspolczynnik rozproszenia okresla warto$¢ mocy rozproszenia wstecznego. Konfiguracja wptywa na

obliczanie warto$ci odbicia.

Strefa konfiguracji wynosi od -10 do -70 dB

9.11 Brak odbicia Prog (Splice  UtrataProg
wykrywania) Ustawienie

Ta konfiguracja ma bezposredni wptyw na wyswietlanie zdarzen strat wtraceniowych. Tylko
zdarzenia strat wtraceniowych, ktore sa wigksze niz ten prog, beda wyswietlane na liscie.

NOTE |
Warto$¢ domyslna to 0,20 dB.

9.12  Odbicie Prog (Reflection Prog

wykrywania) Ustawienie
Ta konfiguracja ma bezposredni wplyw na wyswietlanie zdarzen odbicia. Tylko odbicia zdarzen,

ktore sa wigksze niz ten prog beda wyswietlane na liscie. Strefa konfiguracji wartosci wynosi od -
10dB do -65dB.

NOTE I
Domyslng warto$cig jest -52.00dB

9.13 Koniec Prog (Swiatlowod
Swiatlowod Koniec Prog wykrywania)
Ustawienie

Prog ten jest progiem koncowym $wiatlowodu. Jesli prog koncowy wynosi 3,0 dB, wowczas
pierwsze zdarzenie z thumieniem wtraceniowym wigkszym niz 3 dB zostanie uznane za koniec

Swiattowodu.
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Strefa konfiguracji warto$ci wynosi od 0,0 dB do 30,0 dB.

Wartoé¢ domyslna to 3,00 dB.

9.14 Domyslne obciazenie

Na powierzchni ustawien OTDR znajduja si¢ 3 "domyslne" przyciski, odpowiadajace IOR,
wspotczynnikowi rozproszenia (rozproszenie wsteczne), progowi bez odbicia (prog wykrywania
utraty splotu), progowi odbicia (prog wykrywania odbicia) i progowi koncowemu (proég wykrywania
konca $wiattowodu).

Shineway Technologies, Inc. 33—



Instrukcja obstugi serii MTP-200X

10 Wykorzystanie OTDR do testowania sieci FTTx

W przypadku tacza S$wiattowodowego sieci FTTx-PON rézni si¢ ono od zwyklego lacza
swiattowodowego; w taczu znajduje si¢ jednostka rozgaleziajaca. W zwiazku z tym podczas
testowania sieci FTTx-PON nalezy zapoznac¢ si¢ i zanotowac nast¢pujace elementy.

10.1 Korzystanie z urzadzenia OTDR zoptymalizowanego pod katem
sieci PON

Niektore modele zoptymalizowane pod katem tacza $wiattowodowego sieci FTTx-PON moga
uzyskac¢ do$¢ idealne wyniki.

Aby uzyskaé idealny wynik, nalezy prawidtowo ustawié¢ zakres odlegloéci, prog koncowy (prog
wykrywania konca $wiattowodu), prog odbicia (prog wykrywania odbicia) itp.

10.2 Wybierz odpowiedni zakres odleglosci

Poniewaz w taczu §wiattowodowym sieci FTTx-PON znajduje si¢ jednostka rozgalgziajaca, wystapi
duze ttumienie rzedu dziesiatek dB, automatyczny test moze uzyskaé nieprawidtowa odlegltosé. Zaleca
si¢ rgczne wybranie parametrow, takich jak odpowiedni zakres odlegtosci, szeroko$¢ impulsu itp.
zgodnie z przewidywana dtugoscia tacza §wiattowodowego.

10.3 Koniec Prog (Swiatlowod
Swiatlowéd koniec Prog wykrywania)

Poniewaz w faczu $wiattowodowym sieci FTTx-PON znajduje si¢ jednostka rozgaleziajaca, wystapi
duze tlumienie rzedu dziesiatek dB, jesli konfiguracja progu koncowego nie jest prawidtowa,

zdarzenie koncowe moze by¢ analizowane niedoktadnie.

W przypadku normalnego tacza swiattowodowego, konfiguracja progu koncowego moze wynosi¢ 3,0
dB, w przypadku tacza $wiattowodowego sieci PON z jednostka rozgaleziajaca, nalezy ustawi¢ prog
koncowy na odpowiednia warto$é, a nastgpnie MTP-200X moze poprawnie zlokalizowaé zdarzenie

koncowe. Prosimy o zapoznanie si¢ z ponizszym arkuszem konfiguracji progu koncowego.
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10.4 Zalecana warto$¢ parametru testowego

Odniesienie do
. Wartosé . Zalecana
Typ rozdzielacza . konfiguracji progu .,
referencyj , szerokos¢
koncowego
na strat - impulsu
wartos¢
testowego
1:8 >9dB 12dB 100ns, 300ns
1:16 >12dB 15dB 100ns, 300ns
1:32 >15dB 18dB 300ns, lus
1:64 >18dB 21dB 300ns, lus

Tab. 10.1 Zalecane warto$ci parametrow dla tacza $wiattowodowego sieci PON
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11 Analiza Sledzenia i obsluga zdarzen

11.1 Otworz plik sledzenia

Otworz plik $ledzenia:

[

Open
1. Nacisnij przycisk w kolumnie przyciskéw na powierzchni OTDR.
2.  Wybierz plik, ktory ma zostac¢ otwarty w dialogowym plikow.

W razie potrzeby zmien pozycje pliku, aby wyszukaé zapisane pliki.

W razie potrzeby dotknij paska przewijania po prawej i sprawdz wymienione pliki.

[

Open
3. Stuknij , a plik zostanie otwarty.

Jesli stukniesz [Anuluj], plik nie bedzie mogt zostaé otwarty i zamkniesz okno dialogowe.

4. Nazwa pliku wyswietlana w lewym gornym rogu powierzchni.

OTDR K& VFL (] OPM & ocl * SLS 2019-4-16 16:37 Ml13%
J A.B.7.1310.s0r — Okno nawigatora
a
sioo £1)
48.00 B 8.63803 km NarZdeie
42.00 | _‘Q
= owigkszenia
ool | | = powic
24.00 Y
18.00
e my)|  Linia siatki
600
E
Sty 4.2 B3 125 16.7 20,9k @
Meas. Para. Events Markers Trace Para. Trace Info.
ID Location Ins.Loss Refl. Atten. Cum. Loss - D Start ')
— AT u
k1 10.00000km -— -38.533 4B ypum 0.000 dB ‘7‘ L
10.19231 = - 0.323 | poteta: |
Hz e -31.640dB | oo 3.288 dB \ e | r_ H g -
— || &
‘ Analyze ‘
[l i Open | Save | Setup

Rys. 11.1 Otwarty plik sledzenia
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&  Sprawdz lub otworz plik $ledzenia w formacie ".jpg", uzyj "Eksploratora plikow" w aplikacji
{Program}. Lub otworz go na komputerze po zatadowaniu.

€ Nie mozna otworzy¢ pliku $ledzenia dwukierunkowego na instrumencie. razie potrzeby uzyj opcji

dwukierunkowej

program analityczny dostarczony przez MTP-Suite, ktory zostat zainstalowany na komputerze.

11.2 Jednoczesne wyswietlanie wielu Sladow

Aby umozliwi¢ uzytkownikowi porownywanie plikow §ladow, MTP-200X obstuguje otwieranie i

wyswietlanie wielu sladow.

Po otwarciu wielu §ladéw biezacy §lad jest czerwony, ikona przed nazwa pliku jest czerwona, a

pozostale ikony sa szare.
Otworz pojedynczy $lad lub wiele §ladow, uzytkownik musi ustawic.
Otworz ustawienie wielu §ladow:

W OTDR [Setup], w opcjach testu, wybierz "Support multi traces".

System moze otworzy¢ 4 §lady . Aby otworzy¢ inne $lady, nalezy zamkna¢ niektore z nich.

11.3 Zamknij plik Sledzenia

Zamknigcie pliku $ledzenia:
Dotknij przycisku [Zamknij $lad] w prawym gérnym rogu interfejsu, aby zamkna¢ $lad.

plik.

Wskazdwka dotyczaca uzytkowania: w trybie pojedynczego $ladu (brak trybu wielu §ladéw) otwarcie

nowego $ladu spowoduje automatyczne zamknigcie otwartego $ladu, co zmniejszy liczbg krokow

operacyjnych i ulatwi uzytkowanie.
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11.4 Wyswietlanie Sladu i instrukcja obstugi

Po otwarciu $ladu aplikacja wyswietli §lad i wynik analizy w oknie §ladu. Zdarzenia na §ladzie

zostang oznaczone matymi ikonami, a nastgpnie wyswietlone pod $ladem.
0$ X pokazuje wzgledng odlegtos$¢ od punktu testowego.
Liczba na osi Y pokazuje warto$§¢ mocy odbicia (moc wzgledna) i jej zakres.

Po uzyskaniu $ladu mozna zmieni¢ parametry wyswietlania $ladu (takie jak linia siatki i ekran okna

powigkszenia). Zapoznaj si¢ z akapitami "Konfiguracja parametrow wyswietlania §ladu”

Zawartos$¢ okna $ledzenia zmienia si¢ w zalezno$ci od zmieniajacych si¢ opcji. Niektore elementy

$ledzenia moga by¢ widoczne przez caly czas, ale inne elementy sa wy$wietlane po wybraniu ich

wyS$wietlania lub przetaczeniu opcji z jednej na druga.

Opcje wydarzenia:

W opcjach {Event} dostgpne sa rozne parametry listy zdarzen, w tym typ zdarzenia, numer, pozycja,

utrata wstawienia, utrata odbicia, thumienie i akumulacja itp.

Po przetaczeniu na {Event}, aplikacja wyswietli znacznik na wykresie §ledzenia.

Po wybraniu zdarzenia z listy zdarzen znacznik przesunie si¢ do pozycji tego zdarzenia i wskaze je.

Po otwarciu wielu $§ladow opcje zdarzen wyswietlaja tylko biezacy $lad.

Opcje znacznikow:

Po przelaczeniu na opcje {Markers}, program aplikacji wy§wietla dwa znaczniki A i B lub zawiera
kilka punktow pomiarowych. Poszczegolne przypadki zaleza od przycisku funkcyjnego w obszarze

przyciskow.

Przesun te znaczniki wzdtuz $ladu, aby obliczy¢ straty, thumienie, odbicie itp.
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Za pomoca przyciskow w obszarze markerow mozna przenosi¢ wszystkie markery, a takze przeciagac

je w oknie wy$wietlania $ladu.

11.5 Przelaczanie i przenoszenie znacznikow

Istnieje wiele sposobOw przetaczania i przenoszenia markerow, uzytkownicy moga wybrac jeden z
nich lub uzy¢ ich w polaczeniu, aby zwigkszy¢ wydajnosc.
| = |
» W obszarze przyciskow w dolnej czg$ci powierzchni stuknij przycisk || |
przetaczaé miedzy A i B.

-

Po wybraniu znacznikow, stuknij [ Jlub [ > ], aby przesuna¢ znaczniki.

[*® %

Po wybraniu zaznaczonego punktu dotknij
przesunaé znaczniki.

€  Aby ufatwi¢ korzystanie, pozycja znacznikow zostanie zapamigtana po ich otwarciu

, W lewo lub w prawo, aby

MTP-200X i $ledz nastgpnym razem, znaczniki utrzymaja pozycj¢ obstugiwana ostatnio.

€ Istnieje wyrazny punkt, w ktorym nalezy przeprowadzié analize strat lub odbié.

11.6 Przelgczanie i przesuwanie zaznaczonego punktu

Podczas przeprowadzania analizy strat lub odbi¢, w poblizu wybranych znacznikéw zostanie
zaznaczony punkt uzywany do testu pomocniczego.

Istnieja rozne sposoby przetaczania, przesuwania zaznaczonego punktu, uzytkownik moze uzy¢

jednego z nich lub uzy¢ kombinacji w celu zwigkszenia wydajnosci.

»  Uzyj rysika, aby wybra¢ zaznaczony punkt w obszarze wys$wietlania §ladu, a nastgpnie nacisnij i
przeciagnij zaznaczony punkt w obszarze §ledzenia do pozycji docelowe;.
U y A o :
» W obszarze przyciskow interfejsu stuknij przycisk [* * ], aby przetaczac sig¢ zaznaczonymi
punktami w ramach biezacych znacznikow.

.

»  Po wybraniu punktu, stuknij [ JIub [ > ], aby przesuna¢ punkt.

Shineway Technologies, Inc. 39-



Instrukcja obstugi serii MTP-200X

Punkty pod kazdym znacznikiem w procesie ruchu:

€@ Zaznaczone punkty po lewej stronie nie moga przekracza¢ znacznikOw po prawej stronie.

€@ Zaznaczone punkty po prawej stronie nie moga przekracza¢ znacznikdw po lewej stronie.
11.7 Szybkie przesuwanie znacznikow poza okno

Podczas powigkszania $ladu znaczniki moga by¢ umieszczone poza oknem.

Gdy znaczniki znajduja si¢ po lewej stronie poza oknem, na lewym marginesie okna pojawi
si¢ znak: A« lub B«

Gdy znaczniki znajdujg si¢ po prawej stronie poza oknem, na prawym marginesie okna pojawi si¢
znak: —A lub —»B

Przeciagnij powyzsze znaki, aby przenie$¢ znaczniki do biezacego okna.

11.8 Znaczniki Lock AB

Na powierzchni {Markers}, nacisnij [|A-B|], markery A i B zostang zablokowane.
Po zablokowaniu markeréw AB, podczas przesuwania jednego markera, drugi przesunie si¢ wraz z

nim, a odlegto$¢ pozostanie taka sama.

W przypadku niektorych testow specjalnych funkcja ta moze by¢ .

Gdy jeden z markerow przesunie si¢ do granicy sladu, odlegto§¢ migdzy AB nie zostanie zachowana.

Ale powrdci, gdy nie bgdzie na granicy $ladu.

11.9 Powigkszanie Sladu

Aby sprawdzi¢ zdarzenie lub szczegdty w §ladzie, konieczne jest powigkszenie
$ladu. System zapewnia dwa sposoby powigkszania §ladu, aby utatwic
uzytkownikowi korzystanie z niego:

1. Powigkszanie $ladu za pomoca ramki krzyzowej, dziatanie jest ptynne i szybkie

2. Uzyj paska narzgdzi powigkszenia po prawej , obstuga jest tatwiejsza i bezposrednio postrzegana
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@  Po operacji powickszenia znaczniki moga zniknaé z biezacego okna $ledzenia
€@ Metoda 2, musi otworzyé opcje "wyswietl pasek narzedzi powigkszenia"

11.10 Ramka krzyzowa do powi¢kszania sladu

W obszarze wyswietlania §ladu powigksz §lady za pomoca ramki krzyzowej od lewego goérnego
rogu do prawego dolnego rogu. W obszarze wys$wietlania sladu skurcz §lad od prawego goérnego
rogu do lewego dolnego rogu.

Powtdrz powyzsza operacjg, aby powigkszy¢ lub zmniejszy¢ slad w sposob ciagly.

@ Nie poza obszar wys$wietlania §ladu, w przeciwnym razie operacja nie przyniesie
odpowiedzi.

Slad nie moze byé powickszany bez ograniczen, nie moze by¢ powigkszany do pewnego stopnia.
Slad nie moze byé bardziej skurczony po skurczeniu do rozmiaru 1:1.

Program aplikacji sytuacj¢ powigkszenia do dalszego testowania i sprawdzania podobnego
$ladu.

L 2 2 4

11.11 Uzyj paska narze¢dzi Zoom, aby powigkszy¢ slad

Po prawej stronie okna $ledzenia znajduje pionowy pasek narz¢dzi powigkszania. Mozna uzy¢ paska

narzgdzi do powigkszania §ladu, aby sprawdzi¢ szczegoty zdarzenia na $ladzie.

€ Po pierwszym nacisnigciu przycisku powigkszenia okno $ledzenia wyswietli $lad na
$rodku.

€ Po powiekszeniu $ladu, aby przesuna¢ okno $ladu, dotknij miejsca poza powigkszonym
obszarem, okno $ladu przesunie si¢ wokot tego miejsca. Do przesuwania $ladu mozna

réwniez uzy¢ przycisku kierunku na panelu przednim.
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11.11.1 Powr6t do widoku catego $ladu
Stuknij [ ], aby powrdécic¢ do widoku catego §ladu.

11.11.2 Powigkszanie obrysu w poziomie

I 1
—

—
Stuknij [ e ], aby powigkszy¢ slad w poziomie.

11.11.3 Pomniejszanie obrysu w poziomie

4%)

Ta funkcja stuzy do powigkszania §ladu w poziomie. Dotknij , aby pomniejszy¢ $lad.

11.11.4 Powigkszanie obrysu w pionie

),

Stuknij [ ], aby powigkszy¢ slad w pionie.

11.11.5 Powigkszanie Sledzenie w pionie

)

Stuknij [ » ], aby pomniejszy¢ §lad w pionie.

11.12 Automatyczne zapamig¢tywanie stanu zoomu

W trakcie testowania lub otwierania §ladu, powigkszona proporcja i pozycja zostana zapamigtane
tymczasowo. Podczas ponownego testowania w tej samej odlegtosci, powigkszony stan okna

pozostanie taki sam dla ciaglego testu.

€@  Gdy uzytkownik wylaczy MTP-200X, informacje o powickszeniu nie zostana
zarezerwowane. Po ponownym wiaczeniu MTP-200X okno $ledzenia powréci do stanu
catego $ledzenia.

Shineway Technologies, Inc. 42 -



Instrukcja obstugi serii MTP-200X

€  Gdy uzytkownik zmieni dtugo$é fali, szeroko$é¢ impulsu i czas, dopoki odlegtosé zostanie
zmieniona, automatyczne zapamigtywanie stanu powigkszenia bedzie skuteczne.

€  Gdy uzytkownik zmieni odlegtos¢, okno §ledzenia powrdci do stanu catego $ledzenia.

11.13 Przesuwanie powi¢kszonego okna Sledzenia

Po powigkszeniu $ladu okno §ladu bedzie wyswietla¢ tylko czg$¢ sladu. Okno $ledzenia mozna
przesuwac na dwa sposoby:
1. Uzyj rysika do obstugi w oknie nawigacji.
2. Do obstugi stuza 4 przyciski kierunkowe na panelu przednim.
Aby przesuna¢ powigkszone okno §ledzenia w oknie nawigacji
W oknie nawigacji mozna zobaczy¢ pozycj¢ biezacego okna na calym powigkszonym $ladzie.

Dotknigcie miejsca poza powigkszonym obszarem w oknie nawigacji spowoduje odpowiednie
przesunigcie okna $ladu.

W oknie nawigacji, jesli dotkniesz obszaru cienia (zakres wyswietlania powigkszonego okna),

operacja bedzie nieprawidlowa.
Uzyj klawiszy kierunkowych, aby przesuna¢ okno $ledzenia

Jesli chodzi o powigkszony $lad, nacis$nij przyciski kierunkowe na panelu przednim, okno

$ladu przesunie si¢ odpowiednio.

» Tap" A " okno $ledzenia przesunie si¢ w gorg

»  Stuknij : ", okno $ledzenia przesunie si¢ w dot
> Dotkniﬁ ", okno $ledzenia przesunie si¢ w lewo

> StukniD , okno $ledzenia przesunie si¢ w prawo.
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Podczas wys$wietlania catego $ladu nie mozna przesuna¢ okna $ladu.

11.14 Dzialanie opcji zdarzen

Arkusz zdarzen zawiera list¢ wszystkich zdarzen przetestowanych na §ladzie. Zdarzenie mozna
zdefiniowac jako punkt, w ktorym nastapita zmiana transmisji optycznej. Zdarzeniami sa straty
spowodowane przez transmisjg, splot, ztacze lub pgknigcie. Jesli zdarzenie nie miescito sig w

okreslonym progu, byto to zdarzenie defektu.

Meas. Para. Events Markers Trace Para. Trace Info.
1D Location Ins.Loss Refl. Atten. Cum. Loss _
\:D.DDDDD km | -.— -38.533 dB gB?’EEn 0.000 dB ‘ 2ad |
42 ;&19231 -31.640 dB g;ﬁ; 3.288 dB ‘ Delete |
‘ Analyze |

kazdego zdarzenia w arkuszu parzysto$ci wyswietlane sa

nastegpujace informacje:

»  Typ: Rézne wskazniki uzywane dla roznych instrukcji typu zdarzenia.
Szczegotowe instrukcje dotyczace wskaznikow znajduja si¢ w poprzednich
akapitach.

»  ID: Numer zdarzenia (jeden ciagly numer wyznaczony przez program aplikacji
OTDR).

v

Lokalizacja: Odlegto$¢ migdzy OTDR a zdarzeniem lub zdarzeniem a punktem
poczatkowym tacza §wiattowodowego.

Insert Loss: Strata kazdego zdarzenia w jednostkach dB (obliczana przez aplikacjg).

Wartos¢ odbicia: Obliczona warto$¢ dla kazdego zdarzenia.
Thumienie: Ttumienie dla kazdej dtugosci $wiattowodu (strata/odlegltosc).
Akumulacja: L.aczna strata od punktu poczatkowego do konca tacza.

VVV VY
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Laczna strata oblicza zdarzenia wymienione w arkuszu zdarzen i nie oblicza zdarzen ukrytych. Jesli
chodzi o doktadniejsza utratg facza, nalezy odnies¢ si¢ do wyniku utraty wyswietlanego na stronie

{Znaki}.

11.14.1 Wyswietlanie zdarzenia na ekranie sledzenia i lokalizowanie

zdarzenia w arkuszu Even Sheet

Poprzez przewijanie arkusza zdarzen uzytkownik moze sprawdzi¢ wzgledne informacje o wszystkich
zdarzeniach testowanych na $ladzie. Po wybraniu zdarzenia na $ladzie pojawia si¢ znaczniki, ktore

znajduja si¢ nad zdarzeniem.

@  Gdy slad znajduje si¢ w stanie powiekszenia, zdarzenie i jego znaczniki moga nie
znajdowac si¢ w biezacym oknie.

@  Lepiej jest zlokalizowaé zdarzenie pod catym statusem $ledzenia, a nastepnie powigkszy¢,
aby zobaczy¢ szczegoly.

11.14.2 Dodaj wydarzenie

Uzytkownik moze w dowolnym momencie re¢cznie wstawic zdarzenie do arkusza zdarzen. Na przyktad,
gdy w danej pozycji znajduje si¢ punkt splotu, ale poniewaz jest on ukryty w szumie lub utrata splotu
jest nizsza niz minimalna warto$¢ progu wykrywania nieodbicia, analiza nie przetestowata tego punktu,
ta operacja bgdzie bardzo przydatna. Uzytkownik moze rgcznie dodac to zdarzenie do arkusza zdarzen.

Spowoduje to dodanie numeru do pozycji wstawienia, ale nie zmodyfikuje §ladu.

Wazna wskazéwka: Podczas ponownej analizy §ladu wstawione zdarzenie zostanie .
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Dodaj zdarzenie:

1. Nacisnij przycisk [Dodaj] na etykiecie {Event};

Meas. Para. | [E Events Markers Trace Para. Trace Info.

1D Location Ins.Loss Refl. Atten. Cum. Loss
: = 0.000 l Add
= 0.00000 km | -.— -38.533 dB dB/km 0.000 dB
10.19231 0.323 Delete
= b -31.640 dB dB/km 3.288 dB

l Analyze

Rys. 11.3 Dodawanie zdarzenia

2.  Wypehij informacje o zdarzeniu w dialogowym dodawania zdarzenia.

Add Evant

Event Type [riedi. _T_I-
Location |WI km
Refl |_._|;;5_g;u | @B
Arten. [o. 190 dB/km
Ins. Loss [-0.005 | o8
Cum. Loss !ua_tgu—_ dB
oK || Cancel

Rys. 11.4 Okno dialogowe dodawania zdarzenia

3. Naci$nij [Enter], aby zapisa¢ i powroci¢ do okna gldwnego po zakonczeniu edycji,
zdarzenie pojawi si¢ na liscie zdarzen. Nacisnigcie przycisku [Cancel] spowoduje

wyjécie bez zapisywania.

Istnieja zdarzenia odbicia i zdarzenia bez odbicia dla wstawionego zdarzenia.

11.14.3 Usun zdarzenie

Z wyjatkiem ponizszych zdarzen, prawie wszystkie zdarzenia moga zosta¢ usunigte z arkusza zdarzen.
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»  Analiza zakonczona
»  Punkt poczatkowy potaczenia
»  Punkt koncowy potaczenia

Wazna wskazéowka: Jedynym sposobem na odzyskanie usunigtych elementéw jest ponowna analiza

$ladu, podobnie jak analiza nowych §ladow. Zapoznaj sig z czgscig "analizowanie lub ponowne

analizowanie $ladu".
Usun zdarzenie

1. Wybierz zdarzenie, ktére ma zosta¢ usunigte
2. Stuknij przycisk {Usun} po prawej stronie
3. Nacisnij "Tak", gdy program wyswietli podpowiedz lub nacis$nij "Nie", aby nie usuwac

zdarzenia i powroci¢ do gtdéwnego interfejsu.

Meas. Para. Events Markers Trace Para. Trace Info.
1D Location Ins.Loss Refl. Atten. Cum. Lass -
i 1 0.00000 km  -.—-- -38.533 dB gB?EEn 0.000 dB | A |
- 2 ;&19231 -31.640 dB g;i?ﬂ 3.288 dB | Delete |
I I.Analyze-l

Rys. 11.5 Zdarzenie usunigcia

11.15 Konfiguracja progu wykrywania analizy

Aby zoptymalizowa¢ wykrywanie zdarzen, uzytkownik moze ustawi¢ prog wykrywania analizy:

»  Zmien prog braku odbicia (prog utraty splotu): Moze wyswietla¢ lub ukrywaé mate
zdarzenia braku odbicia.

»  Zmiana progu odbicia (Prog odbicia): Moze ukry¢ falszywe zdarzenie odbicia
spowodowane szumem, zmieni¢ nieszkodliwe zdarzenie odbicia w zdarzenie utraty lub
sprawdzi¢ zdarzenie, ktore moze spowodowaé uszkodzenie sieci i innych urzadzen
swiattowodowych.

»  Zmiana progu zakonczenia (prog konca §wiattowodu): Moze analizowa¢ wazne
zdarzenie utraty (takie jak punkt przerwania) i zatrzymacé analiz¢ zdarzenia po tym
zdarzeniu.
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Tryby "Auto" i "Regczny" moga korzysta¢ z tych progow.
Ustaw prog wykrywania analizy

1. Nacisnij przycisk [Setup] w obszarze przyciskow w prawym dolnym rogu, aby
przejs$¢ do obszaru ustawien.

2. Ustaw te parametry w czg$ci analizy parametréw. W ramce edycji wzglednej
wprowadz wymagang warto$¢ lub nacisnij [Default], aby przywroci¢ wartos¢

domyslna.

OTDR Setup

©  Normal @ Save B Display

Test Mode Normal Ll

Nan-reflection Threshold |0.20 _j_| (0.01 ~ 5.00)
Reflection Thresheold ;-56.00 %‘ (-76.00 ~ -10.00}
End Threshold IJ.:JOEI :i (0.001 - 30.000)

Default

Apply Close

Rys. 11.6 Ramka edycji analizy parametrow
3. Nacisnij przycisk [Apply], aby zapisa¢ ustawienia, a nast¢pnie zamknaé powierzchnig

ustawien; nacisnigcie przycisku [Close] spowoduje zamknigcie bez zapisywania

ustawien.

Analiza wykrywajaca wlasnie ustawiony prog bedzie uzywana dla $ladu testowanego po ustawieniu i

ponownej analizie §ladu.

11.16 Ponowna analiza Sladu

Uzytkownik moze ponownie przeanalizowa¢ §lad. Ponowna analiza §ladu ma nastgpujace skutki:

»  Utworz nowy arkusz zdarzen dla $ledzenia.

»  Ponownie przeanalizuj §lad uzyskany przez oprogramowanie ostatniej wersji.
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»  Ponowne odnalezienie oryginalnego arkusza zdarzenia (jesli arkusz zdarzenia zostal zmodyfikowany).

Aplikacja przeanalizuje najnowszy testowany slad. Uzytkownik moze sprawdzi¢ wynik analizy w

opcjach zdarzenia.

Ponownie przeanalizuj §lad:

1. W opcjach [Zdarzenie] nacisnij przycisk [Analiza], co spowoduje ponowna analizg catego §ladu;

2. Po zakoficzeniu analizy nowy wynik analizy zostanie wySwietlony w karcie zdarzenia.

® el uzytkownik chce znalez¢ nowe zdarzenia lub odfiltrowaé zdarzenia, na ktore nie

zwrocit uwagi, nalezy najpierw zmieni¢ préog wykrywania analizy, a nastgpnie
kontynuowac analizg.

@ Zec wzgledu na cechy instrumentu lub prog wykrywania, wynik analizy moze by¢
niezgodny z oczekiwaniami uzytkownika.

11.17 Analiza Swiatlowodu w okreslonym laczu

swiattowodowym

Jesli chodzi o tacze swiattowodowe PON, ktore ma rozdzielacz, nalezy ustawi¢ odpowiedni prog
zakonczenia (prog wykrywania konca §wiattowodu), aby przeanalizowa¢ zdarzenie koncowe, ktore
przechodzi przez rozdzielacz. Zapoznaj sig z arkuszem "Zalecane warto$ci parametrow facza
swiattowodowego sieci PON". Najpierw nalezy zmieni¢ prog wykrywania analizy, a nast¢pnie

przeprowadzi¢ analizg. Spowoduje to prawidtowa analiz¢ niektorych zdarzen po rozgatezniku.

11.18 Ustawianie parametru wyswietlania sledzenia

Uzytkownik moze zmodyfikowac nastgpujace opcje wyswietlania $ladu przed Iub po otwarciu testu i §ladu:

»  Linia siatki: wy$wietla¢ lub ukrywac linig siatki wyswietlana na tle rysunku; linia siatki
bedzie wyswietlana w stanie domys$lnym.
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»  Okno nawigacji: Umozliwia wy$wietlenie lub ukrycie okna uzywanego do badania catego
$ladu w prawym goérnym rogu okna $ladu.

»  Jednostka dtugosci: pozwala wybra¢ jednostke dtugosci, ktora bedzie uzywana w
catym programie aplikacji.

Przed otwarciem $ladu mozna zmieni¢ nastgpujace opcje wyswietlania sladu:

»  Wiele $ladow: Okresla, czy otwiera¢ wiele §ladow jednoczesnie.

»  Pasek narzedzi powigkszenia: Moze wyswietla¢ lub ukrywaé obszar ikony powigkszenia, ktory znajduje
sig po prawej ;
zostanie zmaksymalizowany obszar wyswietlania §ledzenia po ukryciu paska narzedzi

powigkszania. Pasek narzedzi powigkszenia jest wyswietlany w stanie domy$lnym.

Przy pierwszym wejsciu na powierzchnig funkcji OTDR informacje pomocy dotyczace prostej

obstugi sa wy$wietlane w obszarze $ledzenia i nie wida¢ okna nawigacji ani linii siatki. Dopiero po

zakonczeniu testu lub po otwarciu §ladu widoczna jest linia siatki i okno nawigacji.

Aby ustawi¢ parametry wySwietlania §ladu:

1. Aby nacisna¢ przycisk [Setup] na pasku przyciskow w prawym dolnym rogu menu OTDR.

2. W obszarze opcji wyswietlania testu wybierz i zmodyfikuj opcje wyswietlania.

3. Nacis$nij przycisk [Zastosuj] i zmiany, a nast¢pnie zamknij okno dialogowe ustawien; lub
naci$nij przycisk [Zamknij], aby zamkna¢ okno dialogowe ustawien bez zapisywania

ustawien.

OTDR Setup

® Normal @ save B | 8 Anayse @ Threshold

®| Show Grid
%! Navigation Window
| Multi-trace

%) Show Zoom Toolbar

Length Unit  Meters{m] -

Rys. 11.7 Opcje obszaru wyswietlania testu

Shineway Technologies, Inc. 50—



Instrukcja obstugi serii MTP-200X

Aby ukry¢ lub wyswietli¢ pasek narzgdzi powigkszenia, nalezy wylaczy¢ wszystkie otwarte §lady. W

przeciwnym razie ustawienie nie zacznie obowiazywac.

11.19 Ustawianie jednostki dlugosci

W oknie dialogowym ustawien parametrow OTDR wybierz jednostke dtugosci w opcjach obszaru

wys$wietlania testu. Jednostka moze by¢ metr, stopa lub mila.

Domyslna jednostka dlugosci jest metr.
Niektore wartosci, takie jak szerokos$¢ impulsu, dlugo$¢ fali itp. nie zmieniaja sig¢ wraz z
odlegtoscia. Impuls oznaczony sekunda, dtugos$¢ fali oznaczona nm.

Po wybraniu m jako jednostki dtugosci, system wyswietli km w niektdrych miejscach.
Po wybraniu ft jako jednostki dtugosci, system wyswietli kft w niektorych miejscach.
Po wybraniu mil jako jednostki dugosci, system wyswietli kmi w niektorych miejscach.

* e oo

11.20 Wyswietlanie lub przelaczanie Sledzenia

W aplikacji testowej OTDR, po otwarciu wielu sladow, istnieja dwa sposoby przetaczania
wyswietlanego $ladu:
1. Aby ukry¢ lub wyswietli¢ $lad: Stuknij etykiete nazwy pliku w lewym gbérnym rogu.

2. Lub dotknij przycisku [l:8 zamknij $lad] w prawym gdérnym rogu powierzchni, aby zamkna¢ biezacy
$lad.

11.21 Sprawdz biezace parametry sledzenia

Sprawdzenie biezacych informacji o §ledzeniu na etykiecie {Trace Info.}.
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Meas. Para. B Events = Markers 2 Trace Info.
OO 1. SO Vs 2 Total Length: 10.19231 km
File Name i A.B.7.1310.50r ! A 3.287 dB
HE £RL0-0r-E0 173000 Total Atten.: 0.322 dB/km
Wavelength 1310 nm Total ORL.: 31.257 dB
Pulse Width 300 =

e : I = T{ Number of Events: 2

Rys. 11.8 Sprawdzanie parametrow $ledzenia

Wys$wietlana zawarto$¢ jest pokazana ponizej:
Nazwa pliku, data i godzina zapisu, dtugosc fali testowe;j, szerokos$¢ impulsu testowego, czas testu,

odlegtos¢ testowa, catkowita strata, Srednia strata.

v

Nazwa pliku: nazwa biezacego $ladu.

Data: Data i godzina testu.

Dtugo$¢ fali: Dugos$é¢ fali lasera uzywana do testu.

Szeroko$¢ impulsu: Szerokos¢ impulsu lasera uzywana do probkowania.

Czas usredniania: Ciagly czas probkowania.

Zasigg: Odlegtos¢ uzyta do testu.

Dhugos$¢ tacza: Dlugos¢ tacza $wiattowodowego obliczona po tescie.

Utrata tacza: Catkowita utrata tacza od punktu poczatkowego do konca tacza.
Thumienie tacza: Srednia strata catego tacza, wskazana jako funkcja odlegtoci.
Tlo$¢ zdarzen: Catkowita liczba zdarzen uzyskana z biezacej analizy $ladu, ktora jest
zgodna z parametrami testu.

VVVVVVVVY

Zawarto$¢ wyswietlana po prawej stronie:
IOR, rozproszenie wsteczne, prog splotu, prog odbicia, prog wykrywania konca.

»  IOR: Wskazuje §lad IOR (zwany réwniez wspotczynnikiem grupowym). Modyfikacja tego
parametru spowoduje dostosowanie testu odlegtosci sladu.

»  Rozproszenie wsteczne: Ustawienie parametru rozproszenia wstecznego Rayleigha wyswietlanego $ladu.
»  Prognieodbicia: Sprawdza biezace ustawienie matego zdarzenia braku odbicia podczas
analizy §ladu.

»  Prog odbicia: Sprawdza biezace ustawienie matego zdarzenia odbicia podczas analizy
$ladu.

»  Prog koncowy: Sprawdz biezace ustawienie utraty waznych zdarzen (wptynie na
wydajnos¢ transmisji podczas analizy $ladu).

Shineway Technologies, Inc. 52—



Instrukcja obstugi serii MTP-200X

Opcje parametrow $ladu wyswietlaja tylko wybrany §lad, nawet jesli otwartych jest wiele §ladow.
Jesli chcesz wyswietli¢ parametry innych §ladow, przelacz si¢ na ten §lad. Wybrany $lad jest
7aznaczony na czerwono.
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12 Re¢czna analiza Sladow

Uzytkownik moze uzywac¢ znacznikow i narzgdzi powigkszajacych do pomiaru strat na faczeniach,
thumienia i odbicia lub uzywac¢ znacznikéw do lokalizowania pozycji zdarzenia i wzglgdnego

poziomu mocy.
12.1 Uzywanie markerow

Dotknij etykiety {Markers} w glownym interfejsie OTDR, aby obstugiwac znaczniki. Aby
wybraé lub przenies¢ znaczniki, zapoznaj si¢ z poprzednia sekcja - Analiza $ladu i obstuga

zdarzen.
12.2 Lokalizacja wydarzenia i informacje o stratach

Aplikacja OTDR automatycznie oblicza lokalizacj¢ zdarzenia i wyswietla ja na liscie zdarzen.
Uzytkownik moze rgcznie sprawdzi¢ lokalizacje zdarzenia i odleglos¢ migdzy zdarzeniami.

Wyswietlane moga by¢ réwniez informacje o stratach. O§ X przedstawia odleglos¢, a o§ Y moc

wzgledna.

]
Meas. Para. Events Markers Trace Para. Trace Info. {
A-B: 3.89849 km Ins. Loss at A: 0.003 dB |A-B]
2Pt.Loss: 1.269 dB Refl. at A: S :

Loss

2Pt.Atten.: 0.326 dB/km Cum. Loss to A: 1.524 dB
LSA Atten.: 0.326 dB/km A-B ORL: 36.819 dB Refl.

|

Rys. 12.1 Lokalizacja zdarzenia i informacje o

stratach Aby uzyska¢ informacje o lokalizacji zdarzenia i stratach

1. Dotknij etykiety {Markers} w gtéwnym interfejsie OTDR.
2. Umies¢ znacznik A lub B na poczatku zdarzenia, etykieta znacznika pokaze odleglosé.

3. Rys. 12.1 przedstawia straty wtraceniowe znacznika pradu i straty A-B.
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Wtracenie Strata (2-punktowy
metoda S-punktowa)

Strata wtraceniowa (jednostka: dB) jest obliczana poprzez pomiar poziomu sygnatu rozpraszania
odbicie i

wstecznego Rayleigha (RBS) i wielko$ci redukcji. Strata wtraceniowa moze by¢ spowodowana przez
wydarzenia niezwiazane z refleksja.

System oblicza w czasie rzeczywistym strat¢ migdzy markerem A i B, a takze oblicza stratg
Metoda 2-punktowa (strata A-B):

wtraceniowa w markerze A lub B. Strata wtraceniowa jest obliczana metoda S5-punktowa.

3120

Tlumienno$¢ wtraceniowa jest obliczana w sposob pokazany na rys. 12.2.
48

30,53

A 2198 Km ‘—EEI—-_’K
30.56
30,20 KT\
N
i
29.83 b
Strata
29.46 wiraceniowa L
i
29.09 ‘\‘
\ 4 A
28.73
28.36

Rys. 12.2 Strata 2-punktowa

Metoda 2-punktowa jest odpowiednia do pomiaru strat splotowych, ale nie ma zastosowania
do pomiaru zdarzen odbicia.

L 4

¢

"A-B Loss" stuzy do szybkiego pomiaru strat w okreslonym segmencie swiattowodu
oznaczonym mig¢dzy markerem A i B.

""A-B Loss" nie ma zastosowania do pomiaru zdarzen odbicia.
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5-punktowa metoda pomiaru utraty zdarzen:

Utrata zdarzen jest mierzona metoda S-punktowa. Gdy przycisk [Utrata] w etykiecie "Znaczniki"
nie zostanie naci$nigty, punkty znakowania uzywane przez metodg 5-punktowa nie beda

wyswietlane; jednak system domyslnie uzywa metody S-punktowe;.

Podczas recznego stosowania metody S-punktowej, marker i powiazane z nim 4 punkty znakowania
dziela $lad wokot zdarzenia na 2 obszary: lewy do aktywnego markera i prawy do markera, 2 punkty
znakowania po lewej i 2 po prawej stronie tworza lini¢ prosta, przesun dwie linie blisko $rodka

zdarzenia, a r6znica mocy migdzy dwiema liniami jest stratag wtraceniowa zdarzenia.

Dotyczy to rowniez pomiaru thumiennosci wtraceniowej punktu A lub B.

dB

3148

31.00

30.53

28.64

28.17

27.70

Rys.12.3 Metoda 5-punktowa

Po nacisnigciu przycisku [Loss], MTP-200X wyswietli punkty oznaczenia do pomiaru utraty
zdarzenia. Po wybraniu Markera A na ekranie zostana wyswietlone 4 punkty znacznikowe
powiazane z Markerem A. Po wybraniu Markera B na ekranie zostang wy$wietlone 4 punkty
znacznikowe powiazane z Markerem B. Markery i punkty znacznikowe moga poruszac si¢

oddzielnie.

Procedura stosowania metody S-punktowe;j:

1. W glownym interfejsie modutu MTP-200X OTDR dotknij etykiety "Markery";
2. Po naci$nigciu przycisku [Utrata] na $ladzie zostana marker A, marker B i powiazane z

nimi punkty zaznaczenia,
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3. Powigksz $lad, aby wyraznie zobaczy¢ zdarzenie, przesun znacznik A na koniec liniowej

czescei $ladu przed zdarzeniem;

4. Przesunigcie pierwszego punktu zaznaczenia na poczatek liniowej czg$ci $ladu przed

zdarzeniem;

5. Przesun drugi punkt zaznaczenia na koniec liniowej czgSci §ladu przed zdarzeniem,;

6. Przesun trzeci punkt zaznaczenia na poczatek liniowej czgsci §ladu po zdarzeniu;

7. Przesun czwarty punkt zaznaczenia na koniec liniowej cz¢sci $ladu po zdarzeniu;

2010/09/16 04:40 pm ¥/

X close Trace |

. 3 ome
| 3-3_1310_5" |
dB

54.00

48,00

B 3.0436 km

AR 1.783 kmn Ins. Loss at &:
2Pt. Loss: 8,492 dB Refl, at A

ZPt. Atten.: 4,763 dBfkm Cum, Loss to A:
LS4 Atten.: 0.4332 dBjkm A-B CRL

| [B Meas, Para. Events | [E Markers | [E Trace Para. Trace Info.

- Start ?
0.341 dB &8 A NIV D 2 Help

-44.355 dB

-7.060 dB = w I—l g =
[ ]
30,623 dB Refl o7 = Open | Save | Setup

Rys. 12.4 Pomiar ttumienno$ci wtraceniowej metoda S-punktowa

NOTE

@  Punkty zaznaczenia po lewej stronie aktywnego znacznika nie moga by¢ przesuwane w

prawo i odwrotnie.

@  Strata wykazana na liscie zdarzen jest mierzona metoda 5-punktowa.
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12.4 Pomiar tlumienia (metoda 2-punktowa i LSA)

Metoda 2-punktowa mierzy ttumienie migdzy markerem A i B obliczone na podstawie wszystkich
strat na odlegloéci migdzy markerem A i B (jednostka: dB/Km). Do obliczen uzywane sa tylko te dwa

punkty, a warto$¢ $rednia nie istnieje.

Metoda LSA (aproksymacji metoda najmniejszych kwadratow) wykorzystuje regresj¢ liniowa, ktora
jest stosowana do rozproszenia wstecznego przed i po zdarzeniu (migdzy markerem A i B) w celu
oszacowania ttumienia rozproszenia wstecznego wynikajacego z utraty zdarzenia. Metoda LSA
mierzy jedynie zmiang amplitudy (w decybelach) migdzy punktami przecigcia §ladu z markerem A i

B.

W poréwnaniu z metoda 2-punktowa, metoda LSA jest bardziej doktadna, poniewaz jest mniej
wrazliwa na szum $ladu i nadaje si¢ do pomiaru ttumienia spawow. Jednak metoda LSA nie powinna

by¢ stosowana do pomiaru thumienia, gdy wystepuja zdarzenia odbicia migdzy markerem A i B.

Pomiar tlumienia:

1. Dotknij etykiety {Markers} w gtéwnym interfejsic OTDR, aby wys$wietli¢ Marker A i B.
2. Umie$¢ znaczniki A i B w réznych punktach $ladu.

3. Powigksz $lad, aby w razie dostosowaé potozenie znacznika.

4.

Sprawdz 2Pt. Atten. (ttumienie 2-punktowe) i LSA Atten. (Ttumienie LSA), jak

pokazano na rys. 12.5.

Meas. Para. Events Markers Trace Para. Trace Info.

A-B: 3.89849 km  Ins. Loss at A: 0.003¢8 [ |apy =
2Pt.Loss: 1.269 dB Refl. at A: e
Loss
2Pt Atten.: 0.326 dB/km  Cum. Loss to A: 1.524 dB
| Ref. el ll Mlag
LSA Atten.:  0.326 dB/km  A-B ORL: 36.819 dB iyl | Frae

Rys. 12.5 Thumienie widoku

Podczas pomiaru thumienia metoda 2-punktowa nie powinno wystapi¢ zadne zdarzenie migdzy

znacznikami A 1 B.
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12.5 Pomiar wspolczynnika odbicia

Wspotczynnik odbicia to stosunek mocy odbitej (Pr) do mocy padajacej (Pi) danego zdarzenia (np.
zlacza).

Wspotczynnik odbicia= 10 log (P1/Pi).

1. Dotknij etykiety {Markers} w gtownym interfejsie OTDR, aby wys$wietli¢ Marker A i B.

2. Dotknij przycisku [Refl.], aby wyswietli¢ punkty zaznaczenia.

3. Przed pomiarem powigksz $lad i umie$¢ marker A na koncu liniowej czgséci $ladu
przed zdarzeniem.

4. Przesun pierwszy punkt oznaczenia na poczatek liniowej czgsci §ladu przed zdarzeniem i
markerem A.

5. Przesun drugi punkt oznaczenia na koniec liniowej czgséci §ladu przed zdarzeniem i
markerem A.

6. Umie$¢ punkt pomiarowy za markerem A w punkcie szczytowym zdarzenia odbicia,
ktore ma zosta¢ zmierzone.

7. Wyswietl wspotczynnik odbicia.

Powyzszy proces ma zastosowanie do pomiaru wspotczynnika odbicia wszystkich zdarzen odbicia,

nawet jesli sa bardzo blisko siebie.
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o B 25,2220 km

3642
33.93
2145
28.97

26.49

]

e]

21.53

19.05

16.57

ay

Meas, Para. Events Markers Trace Para. Trace Info. -j:v“— Source

&-B: 14,9171 km Ins, Loss at B: 8,194 dB [&-B] EI iA
2Pt Loss: 2.809 dB @eﬁ. at B: -30,405 dEI) ' :
2P, Atten.: 0,182 dBfkm Zum, Loss to B 4,626 dB Lo

LSA Atten.: 0.189 dBfkm A-B ORL 34.336 dB Refl. * *

Rys. 12.6 Pomiar wspotczynnika odbicia

NOTE I

W przypadku zdarzen bez odbicia, wspotczynnik odbicia bedzie wyswietlany jako " ",
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13 Zarzadzanie plikami Sledzenia

Uzytkownik moze zapisa¢, otworzy¢, zmieni¢ nazwe i usuna¢ plik §ledzenia
po akwizycji. Uzytkownik moze zapisac i otworzy¢ plik Sledzenia w
glownym interfejsie OTDR.

Uzytkownik moze zmienia¢ nazwg, kopiowaé, przenosic i usuwac pliki w Eksploratorze plikéw.

13.1 Zapisywanie sladu w roznych formatach

W gtéwnym interfejsie OTDR uzytkownik moze wybra¢ format zapisu $ladu jako Bellcore (.sor) lub
JPEG (jpg).

W przypadku zapisywania §ladu w innych formatach, uzytkownik powinien skopiowa¢ plik §ladu do
komputera i uzy¢ OTDR Trace Manager MTP-Suite, ktory zostal zainstalowany na komputerze, aby

wybraé inne formaty.

13.2 Kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy i usuwanie Sladu
Istnieja dwa sposoby kopiowania, przenoszenia, zmiany nazwy i

usuwania $ladu. Metoda pierwsza: Za pomoca Eksploratora

plikow:

A. W glownym interfejsie MTP-200X stuknij etykiete {Program} i stuknij ikong [File
Explorer], jak pokazano narys. 13.1:

Module Program |

O= ® o .. -

File - System About ¥
Manager Date Time | Netwaork Update Setup

Rys. 13.1 Eksplorator plikow

D Start

B. Nacisnij przycisk Iub dwukrotnie ikong "Menedzer plikow", aby przej$¢ do Eksploratora
plikow.

C. Kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy i usuwanie $ladu.
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D. Po zakonczeniu operacji dotknij przycisku [>I< ], aby powrdci¢ do gtéwnego interfejsu.
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€  Uzytkownik moze przenosié, zmieniaé¢ nazwy i usuwaé pliki zapisane na karcie SD, ale
sam dysk nie moze by¢ przenoszony, zmieniany ani usuwany.

€ Wiccej informacji mozna znalez¢é w pliku pomocy MTP-200X.

Metoda druga: Uzytkownik moze podtaczyé MTP-200X do komputera, MTP-200X zostanie
rozpoznany jako urzadzenie mobilne. Uzytkownik moze kopiowac, przenosi¢, zmienia¢ nazwy i

usuwac pliki w systemie Windows komputera.

13.3 Sprawdz miejsce na dysku

Uzytkownik moze sprawdzi¢ stan wykorzystania przestrzeni dyskowej (wykorzystane miejsce i wolne miejsce) w
Eksploratorze plikéw:

1. WejdZz do About w glownym interfejsie MTP-200X.
2.  Wybierz platformg...

3. "Stan wykorzystania miejsca na karcie SD jest pokazany ponize;j:

Miloeman 75%
Page Size 4K
About
Page Number 128008
1 Free Page Number 113637
Platform Physical Ram 500M
Free Ram 443M
Modules SD Card Total Space 14372M
SD Card Free Space 14278M
| | Version
Modulg
?
I- Help
L o] About !
OTDR ‘ VFL OPM ocl i O

Rys. 13.2 Sprawdzanie wykorzystania miejsca na dysku

4. Stuknij "Zamknij", aby zamkna¢ wtasciwosci dysku.
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Zaleca sig¢ sprawdzanie od czasu do czasu stanu wykorzystania miejsca na dysku i przesytanie lub
tworzenie kopii plikow, aby unikna¢ niewystarczajacej ilosci miejsca na dysku, gdy MTP-200X jest

uzywany.
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14 Drukowanie raportu OTDR

Uzytkownik moze zarzadzaé¢ zapisanymi plikami $ledzenia w MTP-200X i drukowa¢ raporty.

Do celow referencyjnych i drukowania raportéw konieczne jest zarzadzanie i aktualizowanie informacji o $ledzeniu.

14.1 Informacje o Sladzie

Po akwizycji §ladu uzytkownik moze doda¢ lub zaktualizowaé informacje o testowanym wtoknie,
ktore obejmuja: ID kabla, ID wtokna, typ widkna, lokalizacje¢ poczatkowa, lokalizacje koncowa i
operatora.

Dodawanie lub aktualizowanie informacji mozna wykona¢ w {Trace Info.}.

14.2 Sprawdzanie i edytowanie informacji o Sladzie

Uzytkownik moze sprawdzaé i edytowac informacje o $ladzie w oknie funkcji {Trace
Info.}. Gdy nowo testowany $lad jest zapisywany, jest on zapisywany z powyzszymi
informacjami.

Uzytkownik moze rowniez edytowaé zapisane informacje o §ladzie i zapisac¢ §lad ze zaktualizowanymi
informacjami.

€  Po edycji informacji o zapisanym $ladzie, w zaktualizowanej nazwie pliku $ladu pojawi sig

znak gwiazdki ("*"), aby wskaza¢ zmiang. Jesli uzytkownik zamknie okno edycji bez
zapisania danych, system wy$wietli monit o zapisanie danych.

€  Aktualizacja informacji o $ladzie jest skuteczna tylko dla biezacego aktywnego $ladu w
trybie wys$wietlania Multi-trace.

@ Edycja informacji o §ladzie nie ma wplywu na parametry i wyniki pomiaru.

Edycja i zapisywanie informacji o §ledzeniu:

1. Dotknij etykiety {Trace Info.} w gtdéwnym interfejsie OTDR.
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F Meas. Para. 3 Events = Markers 5  Trace Para. [ Trace Info.

— 1
Cableld ! Save as Default!
Fiber 1D i |
T 1
Fiber Type Lingle Mode - 1 |
: Claar |
Ckart Location 1= |
o

Rys. 14.1 Informacje o $§ladzie i ich edycja

2. Wprowadz informacje o $ledzeniu w wyskakujacym oknie.

3. Wyjdz po zakonczeniu edycji.

4. Dotknij przycisku [Zapisz] w gtownym interfejsie OTDR, aby ponownie zapisaé
slad, a zaktualizowane informacje zostana zapisane wraz z plikiem $ladu.

5. Moze uzy¢ tych samych krokow, aby wyswietli¢ lub zmieni¢ informacje o $ledzeniu w dowolnym
momencie.

& Edytowany i zapisany $lad moze by¢ uzyty jako szablon do pdzniejszego wykorzystania przez
uzytkownika.

€  Uzytkownik moze réwniez uzyé MTP-Suite do edycji i zapisywania informacji o §ledzeniu.
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15 Modul OTDR Wbudowane stabilizowane zrodlo

lasera LS100

Wprowadz Module-SLS. Interfejs jest pokazany na Rys. 15.1
MioemwarTech .13%

Tuesday

16:35

16 Apr 2019

Shfacwagrech’

© Module [ Program |

i V D Start HE)IQ
¥ @ ¥ D- 2
OPM oal SLS sgp Ll

Wavelength 1210 nm | =

Mode PCW =

Rys. 15.1 Modut stabilizowanego zrodta laserowego

"Dlugos¢ fali": Taka sama jak dtugos¢ fali OTDR, dtugos¢ fali mozna wybrac.
"Tryb": Wybor réznych trybow PCW, 1KHz, 2KHz, 1KHz+Flash, 2KHz+Flash.
Po zakonczeniu konfiguracji dotknij przycisku [Open], aby rozpocza¢ pomiar. Nacis$nij przycisk [Stop], aby

zatrzymac¢ pomiar.

Symbol funkcji zmienia kolor na czerwony podczas wiaczania tego modutu funkcyjnego.
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16 Modul OTDR z wbudowanym miernikiem mocy

optycznej PM100

Dzialanie optycznego miernika mocy:

Stuknij ikong "OPM", aby przejs¢ do interfejsu optycznego miernika mocy, jak pokazano na rys. 16.1.

L. OTDR |#*° VFL W Y odi » SLS 17:46 Bd77%

1310 nm dBm
-4.01

— Stop

Unit 9Bm  w| ®13100m O 850nm
) B 1490nm O 1300nm
| Auto Zero | 0 1550nm  © 1650nm
1625nm
Rys. 16.1 Modut optycznego miernika mocy
D Start
Po zakonczeniu konfiguracji naci$nij przycisk , aby rozpocza¢ pomiar. Stuknij przycisk
Stop

, aby zatrzymac¢ pomiar.

& Symbol funkcji zmienia kolor na czerwony podczas wiaczania tego modutu

funkcyjnego. "Jednostka": Przetaczanie migdzy dBmi W.
"Automatyczne zerowanie": Ta funkcja zapewnia tatwa metodg automatycznego zerowania miernika mocy,
ktéra moze by¢ do korygowania warto$ci mocy przyrzadu w stanie nieo§wietlonym podczas codziennych

testow.
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Zat6z nasadke¢ ochronna na wyjscie testowe mocy optycznej i upewnij si¢, ze potaczenie jest calkowicie szczelne.

"Dlugos¢ fali": Mozliwos¢ wyboru dlugosci fali 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650nm.

PM100 jest dostgpny tylko z wbudowanym modutem OTDR PM100. Z PM100, port OTDR bedzie
emitowal specjalny sygnat modulacji.

CAUTION! I

Z wyjatkiem okreslonego portu $wiatta (port §wiatta uzywany do testow online), nie nalezy podtaczaé

swiattowodu, ktory taduje sygnal do portu OTDR, kazdy sygnat zewngtrzny powyzej -30dBm
wplynie na probkowanie OTDR i spowoduje trwate uszkodzenie OTDR.

Whbudowane zrédlo OTDR:
1. Prawidlowo wyczys$¢ zlacze.

Podtacz testowany $wiattowdd do portu OTDR.
Stuknij {Zrodlo/VFL} w gléwnym interfejsie OTDR.
Wybierz odpowiednia dtugos¢ fali.

2
3
4
5. Wybierz modulacjg.
6. Nacisnij przycisk [Open Source] w menu {Source/VFL}.
7

Nacis$nij przycisk [Zamknij zrodlo], aby odlaczy¢ zrodto.

@ Jcsli dostepna jest tylko jedna dlugo$é fali, domyslnie wybierana jest ta dhugos¢ fali.
& Pod modulacja do pomiaru strat wybierz CW.
€ W opcji modulacji dla identyfikacji §wiattowodu nalezy wybraé 1 kHz lub 2 kHz.
€ W celu tatwej identyfikacji wtokna, MTP-200X oferuje rowniez tryb migania. Gdy uzytkownik wybierze
opcje
W trybie migania, sygnal modulujacy (1kHz lub 2kHz) bedzie emitowany przez ls, nastgpnie kolejny 1s
sygnal zostanie zamknigty, a nast¢pnie bgdzie emitowany przez kolejny 1s itd. Uzytkownik moze wybraé

1kHz+Blink lub 2kHz+Blink dla trybu migania.
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17 Aplikacja VFL

Wbudowany VFL modutu OTDR moze strzela¢ czerwonym laserem do testowanego wtokna,
czerwony laser bedzie swiecit na zgigciu marco, punktach przerwania i golym koncu widkna.
Maksymalny zasi¢gg wykrywania MTP-200X VFL wynosi ponad 5 km, jest to praktyczne narzgdzie
do identyfikacji wiokien, wykrywania i podkre§lania przerw, ciasnych zagig¢, spawow lub wadliwych
zlaczy w $wiattowodach.

VFL jest doskonatym narzgdziem uzupehiajacym OTDR ze wzgledu na wizualizowana metodg
wykrywania w bliskim zasiggu, takim jak martwa strefa OTDR.

Lokalizowanie usterek za pomoca VFL:

Wyczy$¢ prawidtowo zlacze.
Podlacz testowany $wiattowdd do

portu VFL.

alr

Stuknij { %% Source} w gléwnym interfejsic OTDR.

Zaznacz opcjg "CW", aby emitowac laser w sposob ciagly lub zaznacz opcj¢ "Flash", aby emitowac
laser modulowany z czgstotliwoscia 1 Hz.

i,

Nacisnij przycisk [VFL On], aby uruchomi¢ VFL, a ikona { e Source} zmieni kolor na pomaranczowy.

mir

Gdy VFL , naci$nij przycisk [VFL Off], aby wylaczy¢ VFL, a ikona { :,T‘:— Source} zmieni kolor

na szary.

® CW .
VFL ON |
Flagh

Rys. 17.1 Dziatanie VFL
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18 OCI (Optical Inspektor zlaczy optycznych)

Modul MCI100

MCI100 Optical Connector Inspector (OCI) moze wyswietlic powigkszong powierzchnig ztacza i znalezé
brudne lub uszkodzone ztacze. Operator moze obejrze¢ ztacze i usunaé wszelkie ukryte usterki, ktore moga
wplywaé na jako$¢ transmisji.

MCI100 taczy si¢ z OTDR przez port USB, a wyswietlacz LCD wys$wietla obraz konca wtokna. Nastgpnie
uzytkownik ocenic, czy jest on kwalifikowany, czy nie. Aby sprosta¢ r6znym testom, MCI100 oferuje rézne
specyfikacje adaptera portu megskiego i zenskiego, w tym SC, FC, LC, MU itp.

MCI100 obstuguje nastgpujace sondy do inspekcji $wiattowoddéw wideo dla typowych funkcji:
»  Kontrola powigkszenia: Obstuga powigkszenia 200x i 400x.
»  Kontrola ostrosci: Precyzyjne dostrajanie jakosci wyswietlania.
»  Przechwytywanie obrazu: Moze przechwytywac i zapisywac¢ obraz wyswietlany na

NOTE |1 00 jest dostgpny tylko z wbudowanym modutem OTDR MCI100.

18.1 Sprawdz zlacze optyczne

1. Podtacz sondg do portu USB.
2. Wiodkno testowe wktada si¢ do zlacza sondy (nalezy wybra¢ ztacze o odpowiednim rozmiarze).
3. Stuknij ikong "OCI", aby przejs¢ do interfejsu Optical Connector Inspector, jak pokazano na rys. 18.1.

E Module | E Program |

v ¥ Do |2
VFL OPM ocl 515 g et u

Rys. 18.1 Interfejs inspektora ztacza optycznego

D Start

4. Naci$nij przycisk , aby rozpocza¢ pomiar. Jak pokazano na rys. 18.2
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L. OTDR |# VFL - OoPM & ocl " S 2019-5-5 14:44 @435%

e |Simplex L"

Rys. 18.2 Pomiar

5. Stuknij przycisk o , aby zatrzymac pomiar.

6. Wyjdz z tego interfejsu OCI: Dotknij przycisku wyjscia w lewym goérnym rogu; spowoduje to powrot do

glownego interfejsu.

@ Aby uzyskaé wyrazny obraz, uzytkownik musi dostosowa¢ ogniskowa sondy oraz jasnoéé i
kontrast obrazu.

@ Jesli sonda jest podtaczona do OCI przed uruchomieniem aplikacji, uzytkownik musi
ponownie uruchomic aplikacjg, aby ja zainicjowac.

18.2 Kontrola ostrosci

Kontroluj ostro$¢ za pomoca pokrgtia regulacji ostrosci w sondzie.

18.3 Przechwytywanie obrazu

Podczas inspekcji ztacza swiattowodowego uzytkownik moze przechwytywac obrazy i zapisywac je w BMP.
Przechwycone obrazy mozna wyswietli¢c w OCI lub wysta¢ do komputera w celu sporzadzenia raportu.

Przechwytywanie obrazu:
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D Start

1. Nacisnij przycisk i wy$Swietl obraz. Nastgpnie dostosuj ostro$¢, jasnos¢ i kontrast, az
obraz bedzie zadowalajacy.

I

Save
2. Nacis$nij przycisk , aby przechwyci¢ obrazy i przej$¢ do dialogowego zapisu pliku.

3. Wybierz nazwg pliku i lokalizacj¢ zapisu.
4. Nacisnij przycisk [OK], aby zapisa¢ obraz i powrécic¢ do glownego interfejsu.

18.4 Wyswietl zapisany obraz

1. Dotknij menedzera plikow gtownego programu interfejsu.
2. Otworz folder, w ktorym zapisano przechwycony obraz.
3. Stuknij dwukrotnie plik przechwyconego obrazu, ktory chcesz wyswietlic.

4. Nacisnij przycisk [Plik] <OFF>, aby wyj$¢ z menedzera plikow po zakonczeniu.
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19 Funkcja VPN

Uzytkownik moze wybra¢ funkcj¢ VPN w sposob:

aemariied VPNManager EH71%

Menu | LOG |

® L2TP O PPTP

1 7 Server:  [124.254.2.50 |

Username: | mtpvpn |

5 Se )
Password: | oeeeee |
| connect ‘ Disconnect
| @ Modute |
IP: ‘ ‘
PID: ‘ ‘
Status: ‘rf‘
F
Man|_ |

Rys. 19.1 Funkcja VPN
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20 Zarzadzanie plikami

Uzytkownik moze bezposrednio kopiowac, przenosi¢, zmienia¢ nazwe i usuwac pliki lub foldery na MTP-200X.

Pliki moga by¢ rowniez wymieniane pomigdzy MTP-200X i zewngtrznymi urzadzeniami pamigci

masowej, takimi jak dysk flash USB, dysk twardy USB i komputer.

MTP-200X jest wyposazony w dwa porty USB: ,_,‘ do podtaczania urzadzen pamigci
masowej USB.

20.1 Przesylanie plikow lub folderow mi¢dzy MTP-200X a

urzgdzeniem pamig¢ci masowej USB

1. Podlacz urzadzenie pamigci masowej USB do portu USB MTP-200X.

2. Stuknij ikon¢ [Eksplorator plikow] na etykiecie {Program}, aby przejs¢ do
Eksploratora plikow, w ktorym wys$wietlane sa aktywne dyski, w tym dyski USB i
foldery do zarzadzania plikami.

3. Po zakonczeniu transferu plikow uzytkownik moze bezposrednio odlaczy¢

urzadzenie pamigci masowej USB od MTP-200X.

Jesli urzadzenie pamigci masowej USB nie jest wyswietlane w Eksploratorze plikow, zamknij

Eksplorator plikow i wejdz ponownie.

20.2 Usuwanie zapisanych plikow

1. Stuknij ikong Eksploratora plikow na etykiecie {Program}, aby przejs¢ do Eksploratora plikow.
2.  Wybierz pliki lub foldery do usunigcia.

3.  Stuknij "Usun" w menu "Plik", aby usuna¢.
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21 Ustaw date i godzing

Biezaca data i godzina sa wyswietlane w lewej gornej czgsci interfejsu. Gdy wyniki pomiardow sa
zapisywane, plik zawiera odpowiednig datg i godzing.

1. Posiada dedykowany zegar. Bateria wewnatrz urzadzenia moze utrzymac doktadnos¢ daty i

godziny.
2. Nie nalezy otwiera¢ urzadzenia w celu wymiany baterii zegara.
3. Modyfikacja ustawien strefy czasowej, daty i godziny wplynie na niektore ustawienia
systemu oprogramowania i jego dziatanie, dlatego nie nalezy modyfikowa¢ tych ustawien w
nieprawidlowy sposob.

Ustaw date i godzing
1. Stuknij ikong godziny i daty na etykiecie {Program}.
2. Modyfikacja ustawien.
3. Naci$nij" Potwierdz".
4

Wyjscie.

22. Konserwacja i kalibracja

22.1 Czyszczenie interfejsow optycznych

Interfejsy musza byé utrzymywane w czysto$ci. Do czyszczenia wyjscia optycznego mozna uzy¢
specjalnego alkoholu. Gdy urzadzenie nie jest uzywane, nalezy zawsze zamyka¢ ochronne ostony
przeciwpylowe i utrzymywac je w czystosci. Ponadto nalezy okresowo czys$ci¢ kotnierze.

22.2 KoniecznoS$¢ czyszczenia

Srednica rdzenia $wiattowodu wynosi 9 um, a $rednica pylu i innych czastek stalych waha sig od
1/100 do 1/10 pum. Poréwnujac, rozmiar kurzu i innych czastek statych moze pokry¢ czgs$é
powierzchni czolowej Swiattowodu, a tym samym pogorszy¢ wydajnos¢ MTP-200X.

Ponadto, gegsto$¢ mocy moze spali¢ pylt w $wiattowodzie i spowodowaé dalsze uszkodzenia (na
przyktad, moc optyczna 0dBm moze wytworzy¢ okoto 16 000 000W/m? gestosci mocy w
$wiattowodzie jednomodowym). W takim przypadku pomiar bgdzie niedoktadny i nieodwracalny.
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22.3 Instrukcje bezpieczenstwa przed czyszczeniem

1. Upewnij sig, ze MTP-200X jest wylaczony podczas czyszczenia.

2. Wszelkie operacje niezgodne z instrukcjami moga prowadzi¢ do niebezpiecznych
obrazen spowodowanych laserem.

3. Podczas czyszczenia ztaczy optycznych nalezy upewnic sig, ze zrodlo lasera jest wytaczone.

4.  Podczas pracy MTP-200X nalezy zawsze unika¢ patrzenia bezposrednio na wyjscie
optyczne. Chociaz promieniowanie laserowe jest niewidoczne, moze ono powaznie
uszkodzi¢ wzrok.

5. Nalezy uwaza¢ na porazenie pradem elektrycznym i upewnic sig, ze zasilanie AC
jest odtaczone od MTP-200X przed czyszczeniem. Do czyszczenia zewngtrznej
czgsci MTP-200X nalezy zawsze uzywac suchej lub wilgotnej, migkkiej $ciereczki.

6. Nie nalezy dodawa¢ zadnych akcesoriow do instrumentu optycznego ani
regulowa¢ MTP-200X wedtug wlasnego uznania.

7.  Konserwacj¢ nalezy zawsze zleca¢ wykwalifikowanym lub certyfikowanym specjalistom

22.4 Narzedzia czyszczace

1. Srodek do czyszczenia $wiattowodow (do czyszczenia zlaczy optycznych)

Pret do czyszczenia swiattowodow (do czyszczenia wyjs¢ optycznych)

Chusteczka do czyszczenia §wiattowodow (do czyszczenia interfejsow optycznych)
Alkohol izopropylowy

Kula baweiana

Chusteczka papierowa

Szczotka do czyszczenia

e A T e R

Skroplone powietrze

22.5 Procedura czyszczenia

1. Odkr¢¢ nasadke kohierza
2. Ostroznie wyczys$¢ glowicg lasera
3. Przykregci¢ nasadke kotnierza
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22.6 Instrukcja ladowania akumulatora

Zazwyczaj bateria litowa MTP-200X zapewnia ponad 7 godzin ciagtej pracy. Stan tadowania jest

wskazywany przez glowny interfejs systemu i wskaznik na panelu przednim MTP-200X.

1. W gléwnym interfejsie systemu stan ladowania jest wy$wietlany w prawym gérnym rogu.

Ikona Opis
W) Wejscie DC jest wiaczone
[~ - 70% Pozostata moc akumulatora
()

2. Wskaznik tadowania na panelu przednim (O: ) rowniez wskazuje stan
tadowania (patrz 1.4 Wprowadzenie do wskaznikdw na panelu przednim).

22.7 Instrukcja obslugi akumulatora

€@ Nowa bateria nie jest w pelni naladowana, nalezy ja natadowaé przed pierwszym , co
zajmuje okoto 3 godzin.

&  Czas tadowania zalezy od typu modutéw funkcjonalnych, srodowiska itp.
€@ Po pewnym czasie uzytkowania akumulatora jego pojemno$é moze nie odpowiadaé
wskazaniom stanu natadowania (np. wskaznik naladowania wskazuje petne natadowanie,

ale MTP-200X moze si¢ wytaczy¢ z powodu niskiego poziomu natadowania akumulatora).

Kalibracja baterii).

WARNINGII

€ Nie nalezy przechowywa¢ akumulatora w srodowisku, w ktérym temperatura przekracza
60°C (140F).

& Do tadowania akumulatora nalezy uzywa¢ okreslonej tadowarki.
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22.8 Ladowanie akumulatora

Podtacz tadowarkg do MTP-200X i gniazda zasilania, proces tadowania rozpocznie si¢ automatycznie
i zakonczy po pelnym natadowaniu baterii.

22.9 Kalibracja akumulatora

Po pewnym czasie korzystania z baterii wskaznik baterii moze nie by¢ doktadny, np. wskazywaé

wyczerpanie baterii, ale bateria moze nadal dostarcza¢ energig, lub moc baterii jest zerowa, ale bateria

moze dzialaé przez dhugi czas. W takim przypadku nalezy ponownie skalibrowa¢ baterig. Procedura:
1. Catkowite wyczerpanie baterii.

2. Nataduj akumulator do .

22.10 Wymiana baterii

1. Wylacz MTP-200X i odacz zasilacz.
Otworz pokrywe stacji dokujacej baterii.
Wymien baterig.

S

Zamknij pokrywg stacji dokujacej baterii.

€@ Nalezy zwrécié uwage, czy wskaznik zasilania na panelu przednim jest wytaczony przed
wymiang baterii; upewnij sig, ze MTP-200X jest catkowicie wylaczony przed wymiana
baterii.

€ Tylko fabryka moze wymieni¢ baterig zegara.

22.11 Wymagania dotyczgce kalibracji

Kalibracja MTP-200X jest zalecana co dwa lata. W celu przeprowadzenia prawidlowej kalibracji prosimy o kontakt
z naszymi przedstawicielami lub pobliskimi centrami obstugi klienta.
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22.12 Wysylka

Podczas transportu nalezy przechowywa¢ MTP-200X w zalecanym zakresie
temperatur. Nalezy zwr6ci¢ uwagg na nast¢pujace punkty, aby chroni¢ MTP-200X

podczas transportu:

»  Nalezy uzywac oryginalnych materiatdw opakowaniowych.
Unika¢ nadmiernych zmian temperatury i wilgotnosci.
Unika¢ bezposredniej ekspozycji na $wiatto stoneczne.
Unika¢ wstrzasow i wibracji.

V VY
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23 Rozwigzywanie problemow
23.1 Typowe problemy i rozwigzania

Problem Mozliwy powod Rozwigzanie

Awaria zasilania

Roztadowanie baterii

Nataduj akumulator.

Wymien bateri¢ na nowa.
Podtacz MTP-200X do zewngtrznego
zrodta zasilania.

L & 2R 2

Zewngtrzne zrodto
zasilania nie jest
podtaczone

Podtacz MTP-200X do zewngtrznego zrodta

zasilania.

Zasilanie zewngtrzne

Upewnij sig, ze zewngtrzne zrodto zasilania

jest odlaczony Jest

dobrze potaczone na obu koncach.
Pokrywa stacji dokujacej . . .
akumulatora jest Zamknij prawidtowo pokrywe stacji

nie jest prawidlowo
zamknigty

dokujacej baterii.

Czarny ekran

Podswietlenie ekranu jest

wylaczony, ale wskaznik

Nacisnij dowolny przycisk, aby wyjs$¢ z
trybu oszczgdzania energii.

zasilania jest .

Wyczerpana bateria, L 4 Nataduj akumulator.

MTP-200X jest 4@  Wymien baterig na nowa.

wylaczony wskaznik 4@ Podlacz MTP-200X do zewnetrznego

zasilania jest wytaczony.

zrodta zasilania.

Jasno$¢ nie jest ustawiona

Rozmycie ekranu prawidlowo. Regulacja jasnosci
Aplikacja OTDR to Probl bled Restart ~ MTP-200X i uruchomié
brak odpowiedzi roblem z bicdem. program
aplikacja ponownie.
baterii. Wymien baterig.

Czas dzialania jest
krotki

Bateria nie jest w pelni
natadowana

natadowany.

4 Nataduj akumulator.
€ Ponownie skalibrowa¢ baterie.

MTP-200X wskazuje
niski poziom
naladowania baterii
po jej calkowitym
naladowaniu.

naladowany

Bateria nie jest w

petni natadowana.

Ponowna kalibracja baterii

Tab. 23.1 Typowe problemy i rozwigzania
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23.2 Problemy i rozwigzania zwigzane z pomiarem S§ladu

Problem Mozliwy powod Rozwigzanie

Wydarzenia sa zbyt blisko &  Sprobuj ponownie z krotka szerokoécia

siebie. impulsu
€@  Sprobuj przetestowaé z drugiego
konca $wiattowodu

Oczekiwane zdarzenia nie Sprébuj ponownie z wigksza szerokosci
SNR jest niski provw p ez a

s3 wyswietlane w $ladzie impulsu lub wydhiz czas usredniania.

Sprawdz parametry OTDR, takie jak prog

odbicia, prog braku odbicia i prog koncowy,

Nieprawidtowa .
konfiguracja a nastepnie
przeanalizowac lub przetestowac.
Nieprawidtowa
konfiguracja Dostosuj konfiguracje i przetestuj ponownie.
Wydarzenia specjalne np. nieprawidtowe
pojawiaja si¢ na koncu ustawienie
Sladu progu koncowego.
Testowane wiokno jest
zbyt dlugie, aby Wybierz odpowiedni zakres i przetestuj
przekroczy¢ warto$¢ ponownie.
zakres.

Tab. 23.2 Problemy i rozwigzania zwigzane z pomiarem $ladu
23.3 Wyszukiwanie informacji na stronie internetowej ShinewayTech

ShinewayTech® (www.shinewaytech.com) udostepnia FAQ (najczesciej zadawane pytania) dotyczace MTP-
200X.

1. Wpisz http://www.shinewaytech.com w pasku adresu przegladarki.
2. Nacisnij przycisk [Serwis i pomoc techniczna] TAB COBTROL. .
3. Stuknij opcjg¢ FAQ, a nast¢pnie opcj¢ Powiazane z lista z mozliwoscia wyszukiwania.

Strona internetowa ShinewayTech® zawiera rowniez najnowsze specyfikacje techniczne produktow.

24 Gwarancja

24.1 Warunki gwarancji

Wszystkie produkty ShinewayTech® sa objete gwarancja na wady materialowe i produkcyjne przez okres
jednego (1) roku od daty wysytki do pierwotnego klienta. Kazdy produkt uznany za wadliwy w okresie
gwarancyjnym zostanie naprawiony lub wymieniony przez Shineway Technologies Inc. bezptatnie. W
zadnym wypadku zobowigzania Shineway Technologies, Inc. nie przekrocza pierwotnej ceny zakupu

produktu.
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24.2 Wykluczenie

Gwarancja na sprz¢t nie obejmuje usterek wynikajacych z ponizszych przyczyn:
»  Nieautoryzowana naprawa lub modyfikacja

»  Niewlasciwe uzycie, zaniedbanie lub wypadek
Shineway Technologies, Inc. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym ze swoich
produktow w dowolnym momencie bez koniecznosci wymiany lub zmiany wczesniej zakupionych
jednostek.

24.3 Rejestracja gwarancji

Karta rejestracyjna gwarancji jest dotaczona do oryginalnej przesytki z urzadzeniem. Prosimy o poswigcenie
kilku chwil na wypelnienie karty i przestanie jej poczta lub faksem do lokalnego Centrum Obstugi Klienta
Shineway Technologies, Inc. w celu zapewnienia prawidlowego rozpoczgcia okresu gwarancyjnego i

zakresu gwarancji.

24.4 Zwracajace si¢ instrumenty

Aby zwréci¢ przyrzad z powodu corocznej kalibracji lub innych przyczyn, nalezy skontaktowac si¢ z
lokalnym Centrum Obstugi Klienta Shineway Technologies, Inc. w celu uzyskania dodatkowych informacji i
numeru RMA# (numer autoryzacji zwrotu materialow). Nalezy rowniez krotko opisa¢ powody zwrotu

sprzgtu, aby umozliwi¢ nam sprawniejsza obstuge.

Aby zwroci¢ MTP-200X w przypadku naprawy, kalibracji lub innej konserwacji, nalezy pamigta¢ o

nastgpujacych kwestiach:

»  Pamigtaj, aby zapakowa¢ MTP-200X w migkka poduszke, taka jak polietylen, aby chroni¢
obudowe¢ MTP-200X.

» Nalezy uzywaé oryginalnego twardego opakowania. Jesli uzywasz innego materialu do
pakowania, upewnij si¢, ze wokot MTP-200X znajduje sig¢ co najmniej 3 cm migkkiego materiatu.

» Nalezy pamigta¢ o prawidlowym wypelnieniu i odestaniu karty gwarancyjnej, ktéra powinna
zawiera¢ nastgpujace informacje: nazwg firmy, adres pocztowy, dane kontaktowe, numer

telefonu, adres e-mail i opis problemu.

»  Pamigtaj, aby zaklei¢ opakowanie ekskluzywna tasma.

»  Pamigtaj, aby wysyta¢ do naszego lokalnego przedstawiciela lub bezposrednio do nas w niezawodny sposob.

24.5 Kontakt z dzialem obslugi klienta

Aktualizacje niniejszej instrukcji i dodatkowe informacje mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej
(www.shinewaytech.com).
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informacje o aplikacji. Jesli potrzebujesz wsparcia technicznego lub sprzedazowego, skontaktuj si¢ z
lokalnym dziatem obstugi klienta Shineway Technologies.

Shineway Technologies (China), Inc.:

Adres: F1.7, Zhongtai Plaza, No.3 Shuangqing Rd, Haidian District, Pekin, Chiny Kod
pocztowy: 100085

Tel: +86-10-62953388

Fax: +86-10-62958572

Email: support@shinewaytech.com

WEB: www.shinewaytech.com

DZIEKUJEMY ZA WYBRANIE SHINEWAY
TECHNOLOGIES!
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